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Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT|BE|BG|CH|CY|CZ|DE

DK|EE|EL|ES| FI | FR|HR

Q HU| IE | IS [ IT | LI |[LT|LU
LV |MT|NL [NO| PL | PT |RO
SE| SI [SK|TR [UK

Radio transmit power per transceiver type

2400-2483.5 MHz 18.5+/-1.5dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm
18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5 +/ -1.5 dbm (TPC)
25.5 4/ -1.5 dbm (no TPC)
28.5+/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
RGB LED Header (RGB_LED1)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connector (SATA3_2)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_4)

SATA3 Connector (SATA3_5)

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
System Panel Header (PANELI)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

USB 2.0 Header (USB5_6)

USB 2.0 Header (USB3_4)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Thunderbolt AIC Connector (TB1)

RGB LED Header (RGB_LED?2)

Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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I/0 Panel
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1 USB 2.0 Ports (USB12) 7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
2 LAN RJ-45 Port* 8 USB 3.2 Genl1 Type-C Port (USB3_TC_1)
3 LineIn (Light Blue)** 9  Antenna Ports
4 Front Speaker (Lime)** 10 HDMI Port
5  Microphone (Pink)** 11  PS/2 Mouse/Keyboard Port
6  USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|
| ~ L
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out



WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2 module
that offers support for WiFi 802.11 a/b/g/n/ac connectivity standards and Bluetooth
v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter
to support WiFi + BT. Bluetooth v4.2 standard features Smart Ready technology that
adds a whole new class of functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes
Low Energy Technology and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.
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WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come

BT e

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
L the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3

(

Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

—

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.

(&




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B460M Pro4/ac motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock B460M Pro4/ac Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B460M Pro4/ac Quick Installation Guide

ASRock B460M Pro4/ac Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x I/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ Micro ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 10™ Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1200)
- Digi Power design
+ 9 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

- Intel® B460

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
« 4x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 128GB
« Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 151 Gold Contact in DIMM Slots

+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
(PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
+  1xM.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-802.11ac

module



Graphics

Audio

LAN

*Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU

integrated.

Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1
Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel* SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc
Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz
Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port

(Compliant HDMI monitor is required)
Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 Port
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALCI1200 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

PCB Isolate Shielding

Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE
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Wireless
LAN

Rear Panel
1/0

Storage

+ Intel® 802.11ac WiFi Module

+ Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

+ Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
+ Supports Bluetooth 4.2+ High speed class II

+ 2x Antenna Ports

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

» 1 x HDMI Port

+ 4xUSB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xUSB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

+ 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Ex-
press module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel” Optane™ Technology (M2_1)
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
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Connector

BIOS
Feature

» 1xSPITPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 Card only)
+ 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

+ CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST,
VCCSA Voltage Multi-adjustment
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Hardware + Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ CASE OPEN detection

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

VPPM, PCH, VCCSA, VCCST
(0 + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

11
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

13
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

15



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

16



B460M Pro4/ac

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

17
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
o™ x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when

using multiple graphics cards.

19
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

" @

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1)
2-pin Jumper
(see p.1, No. 22)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELL1)
(see p.1, No. 16)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED* assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiTwEMAjER Please connect the
Speaker Header DUMITY | chassis intrusion and the
+5V
(7-pin SPK_CI1) : chassis speaker to this
(see p.1, No. 15) [ He)[e)[e) header.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY

21
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Serial ATA3 Connectors N =] These six SATA3
(SATA3_0: g m m g connectors support SATA
see p.1, No. 17) 0 = %) data cables for internal
(SATA3_1: :r)l e 2' storage devices with up to
see p.1, No. 18) E |_ I_ E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2: o i==o0 If M2_2 is occupied by a
see p.1, No. 10) SATA3 1 SATA-type M.2 device,
(SATA3_3: SATA3_0 will be disabled.
see p.1, No. 11)

(SATA3_4:

SATA3_ 0

see p.1, No. 12)

(SATA3_5:
see p.1, No. 13)

USB 2.0 Headers USB_PWR There are two USB

(9-pin USB3_4) il 2.0 headers on this

see p.1, No. 21) motherboard.Each USB

(
(9-pin USB5_6)
(see p.1, No. 20)

P-
USB_PWR

2.0 header can support

two ports.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1,No.9)

Vbus

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

GND

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+

GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

There is one USB 3.2
Genl header on this
motherboard. Each USB
3.2 Genl header can

support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 27)

D
PRESE

NCE#

MIC_RET

OuT_RET

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to

connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel

and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 28)

(4-pin CHA_FAN2/WP) te 2

(see p.1, No. 23) I,

(4-pin CHA_FAN3/WP) FA:ASNZSZP;EVE‘CE:N"TG;C°”TR°L
(see p.1, No. 14) o

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides three 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard pro-

(4-pin CPU_FANT1) vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) — (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan A VOUTAGE Conry SPEED This motherboard
= ! FAN_SPEED_CONTROL
Connector . provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) — cooling CPU fan

(see p.1, No. 2)

connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

23
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ATX Power Connector 12 [OO] 24
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power s s
—

Connector oLJ

(8-pin ATX12V1) oo

(see p.1,No. 1)

This motherboard pro-
vides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

SPI TPM Header SP1_DQ3

+3.3V

(13-pin SPI_TPM_J1) TPM_Present

K
(see p.1, No. 19) SPI;!?:I

|TF:M_PIRQ
[¢)(e][e]@)
OlO|O

|
l SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

0|0

o
Q

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely

store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM
system also helps enhance
network security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Thunderbolt AIC 1

Connector
(5-pin TBI1)
(see p.1, No. 24)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to this
connector via the GPIO cable.
*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3 (default slot).
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RGB LED Headers B RGB LED headers are used to
(4-pin RGB_LED1) R connect RGB LED extension
(see p.1, No. 6) G cables which allow users to
12v choose from various LED light-
! ing effects.
(4-pin RGB_LED2) Caution: Never install the RGB
(see p.1, No. 25) 1 LED cable in the wrong orienta-
12v.e R B tion; otherwise, the cable may
be damaged.
*Please refer to page 33 for for
further instructions on this
header.
Addressable LED Header GND The headers are used to connect
(3-pin ADDR_LED1) Addressable LED extension ca-
(see p.1, No. 7) SSLI:DDR bles which allow users to choose
T from various LED lighting
effects.
(3-pin ADDR_LED?2) ] Caution: Never install the
(see p.1, No. 26) GND Addressable LED cable in the
DO_ADDR wrong orientation; otherwise,
vouT

the cable may be damaged.
*Please refer to page 34 for
further instructions on this
header.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3

x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

,/ o / Step 2

l o 'l Depending on the PCB type and

4
m length of your M.2_SSD (NGFF)
L?_—— H module, find the corresponding nut

location to be used.

4 A

A B C

6cm 8cm

Nut Location
PCB Length 4.2cm

Module Type Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~ 0

Step7

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

B460M Pro4/ac
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com




2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2) supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

B460M Pro4/ac

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ 2} | Step 2

o Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

B A
Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm

Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoft based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the
standoff into the desired nut location

on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.



B460M Pro4/ac

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Team
Team
Transcend
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3

TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TS256GMTS400
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PP4M-256G
TM8PS4128GMC105
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Team
TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4

TM8PS4256GMC105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1 / RGB_LED?2) on the

motherboard.

»  RGB_LEDI

= i
= B .
& R
S G
s
= 12v
= 7
[ éH g » RGB_LED2
- U - v
S Jeler
c U 0 12VG R B
l:l{
— o
o (=) T Hao

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

ﬁ 1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1 /
ADDR_LED?2) on the motherboard.

ADDR_LEDI1
T = .
GQ—> GND
i
E DO_ADDR
[o o] % vouT
= 1
L]
T g g ADDR_LED2
g o - o
q17] i .
I o
00 GND
DO_ADDR
vouTt
=
GEEEEER [ EEED

g
N

é 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Toggle on/off the
RGB LED switch

Sync RGB LED effects
for all LED regions of
the motherboard

OoN

» Style

¥ Apply All

LED Channel: Chipset Heatsink

Static =

Drag the tab to customize your

preference.

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B460M Pro4/ac von ASRock entschieden haben - ein

zuverlidssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

S

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert
werden konnen, kann der Inhalt dieser Dok ion ohne Ankiindigung geindert

werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der
ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock B460M Pro4/ac-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
+ ASRock B460M Pro4/ac-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock B460M Pro4/ac-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

+ 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform + Micro-ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design

Prozessor - Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der
10" Generation
+ Digi Power design
+ 9-Leistungsphasendesign
« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost MAX 3.0-Technologie

Chipsatz « Intel® B460

Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplatze
+ Unterstiitzt ungepufferten DDR4
2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher*
* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) Unterstiitzt DDR4 bis zu 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® und Celeron® Unterstiitzt DDR4 bis zu 2666.
+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
+ Systemspeicher, max. Kapazitdt: 128GB
« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- « 2 PCI Express 3.0 x16-Steckplatze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei
ungssteck- x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 1x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz
« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™ und CrossFireX™
+ 1x M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten 802.11ac-
WLAN-Modul

platz
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Grafikkarte

Audio

LAN

* Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausgange konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.
* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-
Betriebssystemen nicht unterstiitzt.

Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpe),

xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4-Port

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

PCB-isolierte Abschirmung

Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE
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Wireless + Intel*-802.11ac-WLAN-Modul
LAN « Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
« Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
+ Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen
bis 433 Mb/s
+ Unterstiitzt Bluetooth 4.2 + High-Speed, Klasse II

Riickblende, « 2 x Antennenanschluss
E/A + 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
+ 1 x HDMI-Port
+ 4x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 1xUSB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

Speicher + 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,

+ RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4
(32 Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis
Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™'-Technologie (M2_1)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

BIOS-Funk-
tion

+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(Unterstiitzt nur ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0-Karten)
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
. 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

+ CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCST,
VCCSA Mehrfachspannungsanpassung



Hard-
wareiiber-
wachung

Betriebssys-
tem

Zertifi-
zierungen
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Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter

Litftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Lifter (automatische Anpassung der Gehéuseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehiause-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche
Schiéiden, die durch eine Ubermktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper
(CLRMOSI)

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 22) poliger Jumper

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Léschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Ricksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geldscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.

passen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des

Q Falls Sie den CMOS l6schen, wird moglicherweise ein Gehdiuseeingriff erkannt. Bitte
vorherigen Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

A

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddi-
gen.

Systemblende-Stiftleiste Verbinden Sie Netzschalter,

(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend

der nachstehenden

HDLED- Pinbelegung mit dieser
HDLED+

Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Com-
puter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiéuseeingriffs- und SPEAKER Bitte verbinden Sie Gehéu-
Lautsprecher-Stiftleiste Du“ﬁw T seeingriffsvorrichtung und
(7-polig, SPK_CI1) 5 | den Gehiduselautsprecher
(siehe S. 1, Nr. 15) [ Joloo mit dieser Stiftleiste.
SIGNAL |
GND

DUMMY
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Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese sechs SATA-III-

N /] ™

(SATA3_0: 2' 2' Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 17) = L (L X SATA-Datenkabel fiir
(SATA3_1: * e interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 18) g |- I- g einer Datentibertragungsge
(SATA3_2: S schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 10) ‘Wenn M2_2 durch ein
(SATA3_3: SATA3_1 SATA-Typ-M.2-Gerit
siehe S. 1, Nr. 11) belegt ist, wird SATA3_0
(SATA3_4: deaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 12) SATA3_ 0
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 13)
USB 2.0-Stiftleisten Es gibt zwei USB-2.0-
(9-polig, USB3_4) Stiftleisten an diesem
(siehe S. 1, Nr. 21) Motherboard. Jede
(9-polig, USB5_6) USB 2.0-Stiftleiste kann
(siehe S. 1, Nr. 20) zwei Ports unterstiitzen.
USB 3.2 Gen]1-Stiftleiste - v o Esgibteine USB-3.2
(19-polig, USB3_5_6) PSSR ‘G”:‘“;PB:SSRX‘ Gen1-Stiftleiste an diesem
(siehe S. 1, Nr. 9) 2o fOlOk s s Motherboard. Jede USB 3.2

'”"‘:"“:SSGT:; f"f‘fipsinr Genl-Stiftleiste kann zwei

o~ Pl Ports unterstiitzen.

Audiostiftleiste N esencE# Diese Stiftleiste dient
(Frontblende) e dem Anschlief3en von

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

Audiogeriten an der
Frontblende.
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,, FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording
Volume (Aufnahmelautstirke) an.

Gehduse-/Wasserpumpen-
Liifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 28)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 23)
(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 14)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

4 3 21

GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard

bietet drei 4-polige
Wasserkiihlung-Gehau-
seliifteranschliisse. Falls Sie
einen 3-poligen Gehiuse-
Wasserkiihlerliifter
anschlieflen moéchten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
D | |FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Dieses Motherboard

bietet einen 4-poligen
CPU-Lifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie
einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-/Wasserpumpen-
Lufteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Dieses Motherboard

bietet einen 4-poligen
Wasserkiihlung-CPU-
Litfteranschluss. Falls Sie
einen 3-poligen CPU-Was-
serkithlerliifter anschliefen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kon-
takt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 — Dieses Motherboard bi-
(8-polig, ATX12V1) U0 etet einen 8-poligen ATX-
, LUUL] ,
(siehe S. 1, Nr. 1) 4 1 12-V-Netzanschluss. Bitte
schlieSen Sie es zur Nut-
zung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.
SPI-TPM-Stiftleiste SPI_DQ3 Dieser Anschluss
(13-polig, SPI_TPM_J1) +3'3¥|:'|v|j>resem unterstiitzt das SPI Trusted
(siehe S. 1, Nr. 19) isp1_mosi Platform Module- (TPM)
R|S:|:;¢M7PIRQ System, das Schliissel,
OloJo[O]ooJo digitale Zertifikate,
QIQIQIOIO ? Kennworter und Daten
JNSPUPM*CS# sicher aufbewahren kann.
SPC,\SMMSEST# Ein TPM-System hilft
SP?PSE(;SO zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die

Plattformintegritt.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 24)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte tiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

*Bitte installieren Sie

die Thunderbolt™-
AIC-Karte am PCIE3
(Standardsteckplatz).
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RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

(4-polig, RGB_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 25)

P

12v

12V G R B

RGB-LED-Stiftleiste dient
dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterung-
skabels, das dem Nutzer
die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichtef-
fekten ermdglicht.
Achtung: Installieren

Sie das RGB-LED-Kabel
niemals falsch herum; an-
dernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie
auf Seite 33.

Adressierbare-LED-Stiftleiste
(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 26)

GND
DO_ADDR
vouT

0

’
GND
DO_ADDR
vouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressier-
bare-LED-Verlingerung-
skabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten wihlen
konnen.

Achtung: Installieren Sie
das Adressierbare-LED-
Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte
das Kabel beschiadigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie
auf Seite 34.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B460M Pro4/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du
présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans
notification préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte
mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez.
La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également
disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises d jour, le contenu

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B460M Pro4/ac (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B460M Pro4/ac

+ CD dassistance ASRock B460M Pro4/ac

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 2xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

+ 2xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

« Facteur de forme Micro ATX
+ Conception a condensateurs solides

« Prend en charge les processeurs 10™™ génération Intel®
Core™ (socket 1200)

« Digi Power design

- Alimentation a 9 phases

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost MAX 3.0

- Intel® B460

+ Technologie mémoire double canal DDR4
+ 4x fentes DIMM DDR4
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2800/2666/2400/2133
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™
(i5/i3), Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.
« Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)
+ Capacité max. de la mémoire systeme : 128 Go
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

+ 2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 : simple en
mode x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 1x fente PCI Express 3.0 x1
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™
« 1 x socket M.2 (touche E) avec le module Wi-Fi 802,11ac

fourni
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Graphiques * La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et
les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

« Codecs d’accélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.
* Lencodage VP8 et VP9 nlest pas pris en charge par le systeme
dexploitation Windows.

« Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1

« Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu
Intel® SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

+ Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

« Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un moniteur compatible HDMI est requis)

+ Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 1.4

« Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio « Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)
+ Compatible audio Blu-ray Premium
«+ Prend en charge la protection contre les surtensions
« Blindage isolant PCB
+ Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
+ Audio Nahimic

Réseau + Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

« Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

« Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

« Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

+ Prend en charge PXE
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Réseau
sans-fil

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

+ Module Wi-Fi 802.11ac Intel”

+ Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Prend en charge le mode Dual-Band (2.4/5 GHz)

+ Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqua
433Mbps

+ Prend en charge Bluetooth 4.2 + haute vitesse classe II

« 2Xxports antenne

+ 1x port souris/clavier PS/2

» 1xport HDMI

+ 4xport USB 3.2 Genl type A (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 1xport USB 3.2 Genl type C (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

« 1 xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur
avant / microphone

+ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4
(32 Go/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules
M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI
Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge la technologie Intel® Optane™ (M2_1)
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur

Caractéri-
stiques du
BIOS

+ 1xembase SPI TPM

+ 1x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis

+ 2xembase DEL RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au
total

+ 2 xembases DEL adressables
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5V/3 A, 15W au total

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau

(4 broches) (controéle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de
2A (24 W).

« 3 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau

(4 broches) (controéle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de
2A (24 W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3

broches ou 4 broches est utilisé.

« 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

« 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches

+ 1x connecteur audio panneau frontal

+ 1x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge
de la carte ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0 uniquement)

+ 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

» 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

« BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

« Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

« Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Surveillance + Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /
du matériel pompe a eau, chéssis /pompe a eau
+ Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /
pompe a eau, chassis /pompe a eau
- Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) : Venti-
lateurs de CPU, CPU /pompe 4 eau, chéssis /pompe a eau
+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs
de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
- Détection CHASSIS OUVERT
« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Systéme + Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation
Certifications - FCC,CE

+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

A modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.

53



54

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1) Cavall _ +2 broch
(voir p.1, No. 22) avalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immeédiatement aprés avoir mis & jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.
Embase du panneau Branchez le bouton de mise
systéme en marche, le bouton de
(PANNEAU1 a9 réinitialisation et le t¢émoin
2 \ (
broches) détat du systéme présents sur
4

. le chassis sur cette embase en

(voir p.1, No. 16)
respectant la configuration des
HDLED-
HDLED+ broches illustrée ci-dessous.

Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les
cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

6-2 PWRBTN (bouton dalimentation):

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chéssis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou
hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chssis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton
de réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d'alimentation SPEAKER Veuillez brancher l'emplacement
DUMMY Aect
et emplacement sur DUMMY sur le chéssis et le haut-parleur
chassis sV | | du chéssis sur ce connecteur.
(SPK_CI1 a 7 broches) ;
i |
(voir p.1, No. 15) SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connecteurs Serial ATA3

Ces six connecteurs SATA3 sont

N /] ™
(SATA3_0: 2' 2' compatibles avec les cables de
voir p.1, No. 17) b brd données SATA pour les appareils
(SATA3_1: :_) : = :2 de stockage internes avec un
: o o taux de transfert maximal de
voir p.1, No. 18) s <
(SATA3_2: o S 6,0 Gos. )
ir p.1, No. 10) Si M2_2 est occupé par un
VoI b2, - SATA3 1 périphérique M.2 type SATA,
(SATA3_3: - fen i s
SATA3_0 est désactivé.
voir p.1, No. 11) I—]
(SATA3_4:
voir p.1, No. 12) SATA3_0
(SATA3_5:
voir p.1, No. 13)
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend
e deux embases USB 2.0.Chaque

(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)
(USB5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 20)

embase USB 2.0 peut prendre
en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
(USB3_5_6 a 19 broches)
(voir p.1, No. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Cette carte mere comprend une
embase USB 3.2 Genl. Chaque
embase USB 3.2 Genl peut
prendre en charge deux ports.

Embase audio du
panneau frontal
(HD_AUDIO1 a9
broches)

(voir p.1, No. 27)

Mi

ND
PRESENCE#

C_RET
OUT_RET

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio frontal.
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la

fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et

Q fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour

dans le manuel du chassis pour installer votre systéme.
. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

N

panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de

controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du
ventilateur de chéssis/
pompe a eau
(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 28)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 23)
(CHA_FAN3/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNERRFCIN
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GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée

de trois connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur du

ventilateur du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur
de processeur (Quiet Fan) a 4

1.2 3 4 . .

(voir p.1, No. 3) broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour FAN_SPEED Cette carte mére est dotée d'un

FAN_VOLTAGE_CONTROL .
ventilateur de processeur/ FANLSPEED_CONTROL connecteur pour ventilateur de
pompe & eau processeur a refroidissement

1.2 3 4

(CPU_FAN2/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 2)

par eau a 4 broches. Si vous
envisagez de connecter un
ventilateur de refroidisseur d'eau
pour processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.
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Connecteur
dralimentation ATX
(ATXPWRI a 24
broches)

(voir p.1, No. 8)

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur

Cette carte mere est dotée d'un

8 — 5
dalimentation ATX 12V RN connecteur d’alimentation
(ATX12V1 a 8 broches) ) DOOD1 ATX 12V a 8 broches. Pour
(voir p.1, No. 1) utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.
Embase SPI TPM SPI_DQ3 Ce connecteur prend en charge
(SPL_TPM_J14 13 O oM, Present un module SPI TPM (Trusted
broches) CLKspi mos Platform Module - Module
(voir p.1, No. 19) RlsTT:M_MR o deplateforme sécurisée), qui
BIOIIOIOI ('3 permet de sauvegarder clés,
1[e)[e][e][e)[e)[® certificats numériques, mots
| SLI_TPM_CS# de passe et données en toute
i e sécurité. Le systtme TPM
oo SPLMISO permet également de renforcer
SPI_DQ2 la sécurité du réseau, de protéger

les identités numériques et
de préserver I'intégrité de la
plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI1 a5 broches)

(voir p.1, No. 24)

|

Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™ (AIC)
a ce connecteur via le cable
GPIO.

*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE3
(emplacement par défaut).
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Embase LED RVB B L'embase LED RVB sert a
(RGB_LED1 a 4 broches) R connecter le cable d'extension
(voir p.1, No. 6) G LED RVB qui permet aux
12V utilisateurs de choisir parmi
1 plusieurs effets lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le

(RGB_LED?2 a 4 broches)
cable LED RVB dans le mauvais

(voir p.1, No. 25) ! 12VG R B sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page
33 pour des instructions
supplémentaires sur cette
embase.
Embase LED adressable GND Cette embase sert a connecter un
(ADDR_LED1 a3 cable de rallonge LED adressable
broches) DO_ADDR permettant aux utilisateurs de
(voir p.1, No. 7) vout choisir parmi différents effets

lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
. le cable LED adressable dans
(ADDR_LED243 le mauvais sens. Dans le cas

broches) GND contraire, le cable peut étre
(voir p.1, No. 26) DO_ADDR
vouT

endommaggé.

*Veuillez consulter la page
34 pour des instructions
supplémentaires sur cette
embase.

59



60

1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B460M Pro4/ac, una scheda

madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre

offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

S

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,
il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche

relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piit
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre B460M Pro4/ac ASRock (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock B460M Pro4/ac

+ CD di supporto B460M Pro4/ac ASRock

+ 2 xcavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 2xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

+ 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma .

CPU .

Chipset .

Memoria .

Fattore di forma Micro ATX
Design condensatore solido

Supporta processori 10" Generation Intel® Core™ (Socket
1200)

Digi Power design

Potenza a 9 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei

supporti di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® e Celeron®supporta DDR4 fino a 2666.

Alloggio .
d’espansione

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

1 x alloggio PCI Express 3.0 x1
Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX™
1 x Socket M.2 (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac fornito
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Grafica * La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

+ Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit,
MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.
* La codifica VP8 e VP9 non ¢ supportata dal sistema operative
Windows.

+ Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video
Intel® Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1

« Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia
gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei
contenuti Intel” SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

+ Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4
(E necessario un monitor compatibile HDMI)

+ Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 1.4

« Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta
HDMI 1.4

Audio « Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)
+ Supporto audio Blu-ray Premium
- Supporta protezione da sovratensione
+ Schermatura isolata PCB
+ Layer PCB individuali per canali audio R/L
« Nahimic Audio

LAN + LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
« Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE



LAN wireless

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

B460M Pro4/ac

Modulo Intel® 802.11ac WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a
433 Mbps

Supporto di Bluetooth 4.2 + High speed Classe II

2 X porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

4 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /
microfono

6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ,
AHCI e Hot Plug*

*Se M2_2 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0
sara disabilitato.

1 x socket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**
1 x socket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3

6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta tecnologia Intel® Optane™ (M2_1)
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2
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Connettore

Funzionalita
BIOS

+ 1 x connettore SPI TPM
+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 2 x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
+ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
+ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dellacqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell’acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a
3 pin 0 4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24 pin
+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
+ 1x connettore audio pannello frontale
+ 1x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

« AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

+ Supporto di SMBIOS 2.7

+ Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Hardware « Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
Monitor telaio/pompa dell'acqua
« Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
+ Rilevamento CASE OPEN
+ Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni + FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied
Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi

f Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per
possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la
emos

(CLRMOS1) Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 22)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.



1.4 Header e connettori su scheda

A

Header sul pannello del

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header
e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Collegare l'interruttore

di reset e l'indicatore dello
stato del sistema sullo chassis

su questo header secondo la

seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):
collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED

¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/83. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

altoparlante e intrusione

telaio

(SPK_CI1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

Collegamento SPEAKER Collegare I'intrusione telaio
DUMMY ,
DUMMY | e laltoparlante a questo
v | collegamento.
1
|
SIGNAL
GND

DUMMY

B460M Pro4/ac

dell'alimentazione, l'interruttore



Connettori Serial ATA3 N = o Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: 2' |- |- 2' supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 17) '3_:) L g per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: * e interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 18) g |- I- g trasferimento dati fino a
(SATA3_2: bl Ll L IS 6,0 Gb/s.
vedere pag.1, n. 10) Se M2_2 ¢ occupato da un
(SATA3_3: SATA3_T dispositivo M.2 di tipo SATA,
vedere pag.1, n. 11) SATA3_0 sara disabilitato.
(SATA3_4:
vedere pag.1, n. 12) SATA3_0
(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 13)
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori

e USB 2.0 su questa scheda

(USB3_4 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)
(USB5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

madre. Ciascun header USB 2.0

puo supportare due porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Su questa scheda madre c&
un connettore USB 3.2 Genl.
Ciascun header USB 3.2 Genl

puo supportare due porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)
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ND
PRESENCE#

C_RET
OUT_RET

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.



)

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello

sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-
sario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola
chassis / pompa
dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a4
pin)

(vedere pag. 1, n. 28)

(CHA_FAN2/WP a 4
pin)
(vedere pag. 1, n. 23)
(CHA_FAN3/WP a4
pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL
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FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di tre connettori ventola a

4 pin per il raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND. FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
/ pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, 1. 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il

pin 13.

Connettore di

8 s Questa scheda madre & dotata di
alimentazione ATX da 12 V RN un connettore di alimentazione
(ATX12V1 a 8 pin) j ]| ATX da 12 V a 8 pin. Per
(vedere pag. 1,n. 1) utilizzare un'alimentazione ATX

a 4 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 5.
Connettore SPI TPM SPI_DQ3 Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) +33¥Prv1j’resem sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 19) spi_mosi Module (TPM), che puo
R|S1T;:M_PIRQ archiviare in modo sicuro chiavi,
OlO[O[O]O]O]O certificati digitali, password e
QIOIIOIO (I) dati. Un sistema TPM permette
elngl‘TPM‘CS# anche di potenziare la sicurezza
Spliﬁ:‘g?w della rete, di proteggere identita
spfgbczso digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TBI 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 24)

70
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Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo
GPIO.

*Installare la scheda AIC
Thunderbolt™ su PCIE3 (slot
predefinito).
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Collettore LED RGB B

(RGB_LED1 a 4 pin) R

(vedere pag. 1, n. 6) G
12v

(RGB_LED2 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 25)
12V G R B

11 collettore LED RGB viene
utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere
tra vari effetti di illuminazione a
LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo
potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 33
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile GND
(ADDR_LEDI a 3 pin)

(vedere pag. 1, n.7) DO_ADDR

VOouT

(ADDR_LED?2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)

GND
DO_ADDR
vouT

Questo header serve a collegare
il cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 34
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B460M Pro4/ac, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actual-
izados, el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones
sin previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock B460M Pro4/ac (Factor de forma Micro ATX)
Guia de instalacion rapida de ASRock B460M Pro4/ac

CD de soporte de ASRock B460M Pro4/ac

2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

2 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x escudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto
de chips

Memoria

Ranura de
expansion

« Factor de forma Micro ATX
« Disefo de condensador solido

- Compatible con la 10" generacién de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1200)

+ Digi Power design

- Diseno de 9 fases de alimentacién

+ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

« Intel® B460

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
+ 4 x ranuras DIMM DDR4
+ Admite memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 no ECC,
sin bufer
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™
(i5/i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.
«  Admite mdédulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)
» Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
« Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

+ 2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
+ 1 xranura PCI Express 3.0 x1
« Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™
« 1x Zbcalo M.2 (clave E) con el mddulo WiFi-802.11ac
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Graficos

Audio

LAN

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

Codecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits,
MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacion.
* El sistema operativo Windows no admite la codificaciéon VP8 y
VPI.

Graficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Seguridad de visualizacién y contenido: Rec. 2020 (gama

de colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccién de
contenido Intel® SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

Compatible con HDMI 1.4 con una resolucion maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y
HBR (audio de alta velocidad de bits) con puerto HDMI 1.4
(Se requiere un monitor HDMI compatible)

Admite HDCP 2.3 con puerto HDMI 1.4

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI
1.4

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Compatible con audio Blu-ray Premium

Admite proteccion contra sobretensiones

Proteccion de aislamiento de PCB

Capas PCB individuales para canal de audio D/I

Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcion Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE
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LAN ina- + Modulo WiFi Intel® 802.11ac
lambrica + Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
+ Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
+ Compatible con conexion inaldmbrica de alta velocidad hasta
433Mbps
+ Compatible con Bluetooth 4.2 + Alta velocidad clase I

E/Sen « 2 x Puertos de antena
panel pos- + 1 x puerto de ratén/teclado PS/2
terior + 1x puerto HDMI

+ 4 xPuerto USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostdticas)

+ 1xPuerto USB 3.2 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

+ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

+ 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Alma- + 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
cenami- (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
ento Technology 17), NCQ, AHCI y Conexion en caliente*

* Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0
se deshabilitara.

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen3 x4
(32 Gb/s)**

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Admite Intel® Optane™ Technology (M2_1)

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de
arranque

** Admite el kit U.2 de ASRock
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Conector

Funcion de
la BIOS

+ 1x Conector SPI TPM
+ 1x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
+ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
+ 1x conector de alimentacién de 12V de 8 contactos
+ 1 x Conector de audio en el panel frontal
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se
admite tarjeta 3 AIC R2.0 Thunderbolt)
+ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1 xbase de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
usuario multilingiie

- Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Monitor de « Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Deteccién de CARCASA ABIERTA
+ Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

SO + Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- - FCCyCE
ciones « Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de

alimentacion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No
asumimos ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

é Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

Short Open

Puente de borrado de
cwos

(CLRMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 22)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasenia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Conecte el interruptor de
sistema

(PANEL1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los

valores de este cabezal, segtin los

HDLED- valores asignados a los contactos
HDLED+

como se indica a continuacion.
Cerciorese de cudles son los
contactos positivos y los negativos

antes de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

Q PWRBTN (Interruptor de alimentacion):

forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de SPEAKER Conecte la intrusion de chasis
DUMMY
chasis y de altavoces DUMMY y el altavoz del chasis a este
5V

(SPK_CI1 de 7 contactos) 5 | 55 cabezal.
(consulte la pag. 1, n° 15) 1 [e)

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores Serie ATA3 N = o Estos seis conectores SATA3
(SATA3_0: 2' |- |- 2' son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 17) '3_:) L g datos SATA para dispositivos
(SATA3_1: * e de almacenamiento interno con
consulte la pag.1, n° 18) g |- I- g una velocidad de transferencia
(SATA3_2: % =] = 5, de datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag. 1, n° 10) Si M2_2 se ocupa con un
(SATA3_3: SATA3_T dispositivo M.2 de tipo SATA,
consulte la pag. 1, n° 11) SATA3_0 se deshabilitara.
(SATA3_4:
consulte la pag. 1, n° 12) SATA3_0
(SATA3_5:
consulte la pag. 1, n° 13)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones

b

P

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)

USB 2.0 en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_5 6de 19
contactos)

(consulte la pag. 1,n°9)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Esta placa base tiene otra base
de conexiones USB 3.2 Genl.
Cada cabezal USB 3.2 Genl

admite dos puertos.

Cabezal de audio del
panel frontal
(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.



)

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micrdfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).
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Conectores del ventilador
de la bomba de agua/
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

SRR

43 21

GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracién por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo

al contacto 1-3.

Conector del ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND | |FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador
de la bomba de agua/
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracién por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de
3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.
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Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién

8 s Esta placa base contiene un
ATX de 12V RN conector de alimentacién
(ATX12V1 de 8 ) LOUL] ) ATX de 12V y 8 contactos.
contactos) Para utilizar una toma de
(consulte la pag. 1,n° 1) alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
Conector SPI TPM SPI_DQ3 Este conector es compatible
(SPI_TPM_J1 de 13 +3.3‘I\'/PM7Present con el sistema SPI Mddulo de
contactos) T spi_mosi Plataforma Segura (TPM, en
(consulte la pag. 1, n° 19) R|S1TF?M7PIRQ inglés), que puede almacenar de
OlO[O[O]O]O]O forma segura claves, certificados
QIQIOIQ (|D ? digitales, contrasefias y datos.
AuePTPMCSE - Un sistema TPM también ayuda
SPIT;%%ST# a aumentar la seguridad en la
S:;ﬁczso red, protege las identidades

digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

|

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ a este conector
mediante el cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE3 (ranura

predeterminada).
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Cabezales de LED RGB
(RGB_LED1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

(RGB_LED2 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 25)

Py

12v

N

12V G R B

El cabezal RGB LED se utiliza
para conectar el alargador de
LED RGB que permite a los
usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacién de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 33 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI1 de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

(ADDR_LED2 de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 26)

GND
DO_ADDR
vouT

;

4
GND
DO_ADDR
vouT

La base de conexiones se usa
para conectar el alargador de
LED direccionable que permite
alos usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable
con la orientacion incorrecta
ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

*Consulte la pagina 34 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Brarogapuym Bac 3a mprobpeTeHe HajleXHOiT MaTepuHcKoit miarbl ASRock B460M Pro4/ac,
BBIITYCKAeMOI1 IOJ} ITIOCTOSHHBIM CTPOTYMM KOHTporeM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas
/1aTa obecreynBaeT BeMMKOJIEIHYIO IPOM3BOSMUTEILHOCTD 1 OT/IMYAETCA HaJIeKHOI
KOHCTPYKI[¥eil B COOTBETCTBUY C TpeOOoBaHMAMY KommaHuy ASRock B OTHOIIEHNI

Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTN.

ITo nputtuue 00HO87IeHUS xapakmepucmuk CUCMeMHOLI naamuvl U npOZP{lMMHOZO
Q obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosujeti 00KymMeHmauu mosxem Gvims usmeHeHo 6e3

npedsapumenvrozo ysedomaenus. IIpu usmeHeHUU COOEPHUMO20 HACHOAULE20 DOKYMEHMA
€20 06H087IeHHAs 8epcusi Gydem docmynHa Ha se6-caitme ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnenus. IIpu Heo6X00UMOCMU mexHu®eckoil no0depiucki, CBA3AHHOLL C MAMepPUHCKOL
naamoti, nocemurme 6e6-caiim u Haioume Ha Hem UHPOPMAUUIO 0 MOOETIU UCHONb3YeMOTE
samu mamepurckoil nnamot. Ha ée6-catime ASRock makace moxcHo Hatimu cambvlil
nocnedHutl nepederv noddepicusaemoix VGA-kapm u I[T1. Be6-catim ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKku

+ Marepunckas mnata ASRock B460M Pro4/ac (dopm-daxrop Micro ATX)

+ Kparkoe pykosopacTso 1o ycranoBke ASRock B460M Pro4/ac

« TTuck c I1O gy ASRock B460M Pro4/ac

+ 2 kabens nepenaun faHubix Serial ATA (SATA) (mpno6bpeTaroTcst OTAEIBHO)
+ 2 x ASRock WiFi-antennsr 2,4/5 I'Tit (mpro6peTaioTcs OT/e/IbHO)

+ 2 BUHTA 1A ¢10TOB M.2 (Ipno6peTarnTcs OTAEIbHO)

+ 1 9KpaH IaHeNN ¢ IIOPTaMIi BBOJIa-BBIBOZIA
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1.2 TexHN4YeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

+ ®opm-dakrop Micro ATX
+ CxeMma Ha OCHOBE TBEPJJOTE/bHbIX KOH/ICHCATOPOB

- Tlomuepxxa mporeccopos 10™ mokomenus Intel® Core™
(Socket 1200)

+ Digi Power design

» Cucrema nuranus 9

« Tloppepxusaercs rexxonorus Intel® Turbo Boost MAX 3.0

« Intel® B460

+ JIByxkananbHas namarb DDR4

« 4rtHe3ma DDR4 DIMM

« TloppepxuBatorcst MOAY/IN HeOydepr30BaHHOI MaMATH
DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC

* IlomonuuTenbHasA nHGopMaius npegcrasneHa B Crycke

coBMecTiMOi mamsiTy (Memory Support List ) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) noppep>xuBator mamsatb DDR4 ¢ yacToroit

10 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® u Celeron® MIOfIIeP>KIBAIOT

namATb DDR4 ¢ yacToToi 70 2666.

+ Topnepxka mopyneit mamsatu ECC UDIMM (pa6ora B
pexume, ormmasom ot ECC)

«  Makcumanbubiit 06bem O3V: 128 I'b

« Iloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« ITosonouennsie (15 MKM) KOHTaKThI ¢1oT0B DIMM

+ 2 PCI Express 3.0 x16 ruesy (PCIE1/PCIE3: opuHapHblIit ipyu
x16 (PCIE1); gBortroit npu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))

* Iopiep>KMBAIOTCA B Ka4eCTBE 3arpy304HbIX SSD-mcky Tuma
NVMe

+ 1 cmor PCI Express 3.0 x1

+ IMoggepxxa AMD Quad CrossFireX"™ 1 CrossFireX™

« 1 cnor M.2 (k04 E) ¢ BXOAALMM B KOMIUIEKT TOCTaBKU
monynem WiFi-802.11ac
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Tpadpunueckas
nopcucrema

3ByK

LAN

* Berpoennsiit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxozst

VGA nopnepX1BaloTcs TONbKo 1pu ycronb3oany 11T co

BCTPOEHHBIMY IPadUIeCKIMI IPOIIECCOPAMM.

Kopexu ¢ anmaparabpiM yckopernnem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10
6urt, VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6ut, MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10 6ut u VC-1 TOIBKO [i/1s1 IeKOAMPOBAHIISL.

* Kogmposaune VP8 u VP9 ne nmogpepxusaercas OC Windows.

Ipaduka, MymbTMeana u BeraucieHnsa: Microsoft DirectX
12, OpenGL 4.5, BcTpoeHHbIe BusyanbHble ameMeHThI Intel®,
Intel® Quick Sync Video, In6pupnast / nepexmodaemast
rpaduxa, OpenCL 2.1

Orob6paxkeHne 1 6€30macHOCTD cofepkanmst: Rec. 2020
(mmpoxkas nBeToBas ramma), Microsoft PlayReady 3.0,
3ammTa copepxanns Intel® SGX, Tuck UHD/HDR Blu-ray
IMoppep>xka HDMI 1.4 ¢ MakcuMa/IbHBIM pa3pelieHreM 10
4K x 2K (4096x2160) mpu 30 I1g

IMoppepxxa Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC n
HBR (High Bit Rate Audio) mo HDMI 1.4

(reob6xomym HDMI-coBMeCTVMBIIT MOHITOP)
Ioppep>xupaerca HDCP 2.3 yepes mopr HDMI 1.4.
[Toxnep>xxa BbiBofa Buzieo ¢ paspemennem 4K Ultra HD
(UHD) na mopr HDMI 1.4

7.1-KaHa/IbHBIIT 3BYK BbICOKOIT deTKocT HD Audio ¢
3aIUTOI JaHHBIX (aypnokozek Realtek ALC1200)
IMoppeprxxa Premium Blu-ray Audio

3ammTa OT NepernasioB HAPSKEHNA B 9TIEKTPUIECKOI CeTn
M3onupyromiee 5KpaHMPOBAHME EYATHON I/IAThI
OrpenbHble CI0M NeYaTHO IIATHI /I IEBOTO U IIPABOTO
ay[MOKaHa/IOB

Aynno Nahimic

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

IToppepxuBaeTcs mpobysxpenme mo JIBC
MornHmesalmTa 1 3aluTa OT 3/eKTPOCTATUIECKIX
paspsAnoB

Iopnepxxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
IMoppepxubaerca PXE
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becnpoBogHan
NIBC

TbinoBblie NOPTbI
BBOAa-BbiBOAA

3anomMmuHaowme
YCTpONCTBa

+ Monyne WiFi Intel® 802.11ac

+ Tlompmepxka IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Tloppep>xka ByX AnamasoHos (2,4/5 I'Tir)

+ Tlonpmep>kka BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIPOBOLHOTO
MOoAK/IIoYeHus 1o 433 Méur/c

+ Tlonpmepsxka Bluetooth 4.2 + High speed class II

* 2 aHTeHHBIX IOPTa

1 mopt PS/2 pnsa mpimm/KmaBuarypst

« 1 nopr HDMI

+ 4 xIlopr USB 3.2 Genl tum A (c 3amuroit ot
97IEKTPOCTATHIECKIX PA3PATOB)

+ 1xIlopr USB 3.2 Genl tun C (c sammroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKMX PA3PAIOB)

+ 2 mnoprta USB 2.0 (c 3aI1TOl OT 37I€KTPOCTATNIECKIX
paspsimoB)

+ 1 mopt JIBC RJ-45 c napankaropamu (<AKTMBHOCTD/
Coepnuenne» 1 «CKOPOCTb»)

+ Paszpempr HD Audio: mmueitnsiit Bxox / pponTanbHbie AC /
MUKPOGOH

+ 6 xnopra SATA3 6,0 I'6ur/c, noppepxxxa RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, rexnonornu Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI n «ropsigasi» 3amMeHa*

* Ecmn cmor M2_2 3aHAT ycTpoiictBoM M.2 Tuma SATA,
nnrepdeiic SATA3_0 6ymeT OTK/IIOUEH.

+ 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), nopaep>xusaercsa mogyns M.2 PCI
Express tuma 2242/2260/2280 ¢ knrouom M fo Bepcun Gen3
x4 (32 Tout/c)**

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_2), nopep>xusaercst MOAyIb M.2
SATA3 ¢ xmogom M Timma 2260/2280 ¢ mpomryckHO
croco6HOCTBIO 6,0 T'611T/C 1 MOTYB M.2 PCI Express 1o
Bepcun Gen3 x4 (32 I'6ut/c)**

** [opnep>xuBaetcs TexHonmorus Intel® OptaneTM (M2_1)

** TTopmep>KMBAIOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-ayckn tumna
NVMe

** Tloppepsxkusaercs kommrekt ASRock U.2.
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Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

« 1 konopgka SPI TPM

+ 1 KonoaKa ¢ pagbeMaMy JaTYMKa BCKPBITHA KOpITyca 1
MVHAMMKA

« 2 KOJIOZIKM [i/Is1 TIONK/TI0UeH st cBeTommomHoin RGB-
TOJICBETKI

* Iopmep>xyBaeTcs CBETOMONHAA eHTa (MakcumyM 12 B/3 A,
CYMMapHOJ1 MOLIHOCTBO /10 36 Br)

2 KOJIOJIKY aJIpeCyeMOii CBETOJMO/IHON MOJICBETKI
* Tlopmep)KBaeTCs CBETOAMORHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOI1 MOLIHOCTBIO /10 15 BT)

+ 1 pasbeM 1 BeHTUIATOPA OXTakaeHus LII1, 4-KOHTaKTHBII
* PaspeM IPOL[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IIOAAEP>KIBAET
BEHTIWIATOP C OTpebysieMbM TOKOM He Goree 1 A (12 Br)

+ 1 pasbeM [1A BEHTU/IATOPA VIV BOJSHOJ IIOMIIBI BOJSTHOTO
oxnaxaerns LT (4-KOHTaKTHbIIT) (CMapT-peryasarop
CKOPOCTH BEHTU/IATOPA)

* PasbeM Jij1s1 IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MK
BOJISIHO ITOMITBI IIOiep)KMBAET BEHTIISITOP € HOTPeO/IsieMbIM
TOoKOM He 6onee 2 A (24 Br)

3 pa3beMBI /I KOPITYCHOTO BEHTV/IATOPA VI BOJSAHON
TOMITBI (4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-peryiaTop CKOpoCTH
BEHTIIATOPA)

* PasbeM 1151 KOpIyca KOPITYCHOTO BEHTU/IITOPA M/ BOJIAHOM
[IOMIIBI TIO/IiePXKMBAET BEHTU/IATOP C IIOTPEO/IsIEMBIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

* Ina pasvsemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP 1 CHA_FAN3/WP aBTOMaTI4eCcKI ONpesiensgeTcs
THUII TTIOfIK/TIOYE€HHOTO BEHTM/IATOPA: 3- MK 4-KOHTAKTHBII.

« 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbBII

« 1 pasbem nutanud 12 B, 8-KOHTaKTHbII

1 aynmnopasbeM [IA IepefHell HaHem

+ 1 AIC-paszpem Thunderbolt (5-koHTaKTHBIII)
(ITonmep>xnBaet Tonbko KapTy ASRock Thunderbolt 3 AIC
R2.0)

+ 2 xonopxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3amuToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX PaspPsALOB)

1 komonxa USB 3.2 Genl (2 nopra USB 3.2 Genl)

(¢ 3amuTON OT 9MEKTPOCTATUYECKUX PA3PSIOB)

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopep>KKoit MHOTOS3bIYHOTO
rpadmdeckoro nHTepderica

+ Tlonpmepxka dyHKImit mpobysxaenus o crangapty ACPI 6.0

« Ilopmepxka SMBIOS 2.7

+ Perynuposka nanpsbxennit agpa/kam 11, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA



KoHTponb 0
o6opyaoBaHuA

OnepauyvioHHble .
cucrembl

CepTndukaums .

B460M Pro4/ac

Konrponb remneparypsr: Benrtunarop 1I1; Bentunarop
VIN TIOMIIa BogiHoro oxnaxaeHys 1TT; Beatunarop wm
TIOMITa BOJSTHOTO OXJIXK/JeHNAA KOpITyca

Taxomerp: Bentunarop LII1; BentunaTop mmm nomma
BogsAHOrO oxmaxenns LTI, Bentunarop niy nomia
BOJISIHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

Becurymuast paboTa (c aBTOMaTIYECKOI PeryInpoBKOit
CKOPOCTY BPAIl[eHV B 3aBUCUMOCTY OT TEMIIEPATyPhI
IIII): Bentumatop LIT; BeHTUIATOp MM MOMITa BOZAHOTO
oxnaxkgerns IIT; Bentunatop nim moma BogsgHOTO
OXJTaXKJIeHMs KOopIyca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop LIIT;
BenTunaTtop mm nomna sopAHOro oxnaxpenys LT
BeHTHIATOP MM ITOMITa BOJSHOTO OXJIAXK/EHA KOPITyca
JlaT4mK BCKPBITVA KOpITyca

Konrponp Hanpsokennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpsxenne
appa LII, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)
FCC, CE

CoBmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xommum 610K uTanms,
cooTBeTCTBYROIMII cTanzapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl uHpopmauerl 06 U30eUU MONHO 03HAKOMUMDCS HA Be0-catime:

http://www.asrock.com

A

Credyem yuumvieamy, 4mo paszom npoueccopa, 8Kanu4as usmenenue nacmpoex BIOS,
npumerenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHcmpymeHmos paseona
He3aBUCUMBLX NPOU3BOOUMEsIetl, COnpsIceH ¢ onpedesieHHbIM puckom. Paszon npoyeccopa
MOJEm CHU3UMb CIAOUNLHOCMY CUCIeMbL UL 0axe NPUBECIU K NOBPEHOEHUI0 ee
KOMNOHEHMO06 U ycrmpoticme. Paszon npoueccopa ocyusecmensemcs nonb3oeamenem

HA COOCMBEHHDbLIL PUCK U 3G COOCMBeHHDbLTL cuem. Mol He Hecem 0MeemcmeeHHOCHb 3a
803MOJNCHBIIL YUu4epO, 8bI36AHHDITL PA32OHOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

" @

Short Open

ITepembryxa copoca

Hactpoek CMOS
(CLRMOS1) 2-KOHTaKTHasA IIepeMblYKa

(cm. cTp. 1, Ne 22)

CLRMOSI ucnionssyercst aist ypanerns gaHubix CMOS. Uto6b1 cOpocuts 1 06HYINTD
TTapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOﬁIKM 10 yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOUNITE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE
OTK/TI0UMTE Kabeb MUTaHMsI OT MUCTOYHMKA IUTaHusA. Beokaure 15 CEeKYH/J| M HaKUJIHOIA
HIepPeMbIUKOJT 3aMKHIUTe KOHTaKThl pazbema CLRMOS] na 5 cexyny. He cOpacpbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6nosnenns BIOS. ITpn Heob6xopumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6noBneHns BIOS cHavyana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIIbIOTED Ieper copocom HacTpoek CMOS. Yutute, 4To mapoins,
AaTa, BpeMsa n HpO(bI/ITIb I10/1Ib30BaTe/sA 110 yMOII‘{aH]/IIO C6paCbIBaIOTCH TOJIBKO B TOM
crtydae, ecvt usBjednb 6arapero CMOS. ITocre copoca nacrpoex CMOS He 3a0ynbre CHATH
HaKI/IJIHyIO HepeMbI‘{Ky.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k 0npedenieHuo 6CKPbImut0 Kopnyca.
Ymobvt 06HyUuMb 3aNUUCh npedvidyuseeo onpedeneHUs 8CKPuIMUS Kopnycad,
ucnonvsyiime napamemp Clear Status (O6nynumo cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHOMN
njnare

Pacnonosxcentvie Ha cucmemHoil naame kon00ku u pasvemol HE sensiomes
A nepemvruxamu. HE ycmanasnusaiime Ha smu KonoOKu u pazsemvl nepembiuki-

Konnaukuy. Yemanoexa nepemvlueK-KonnauKkos Ha amu KOZMOOKU U pasvemol moscem
8vl3sambv Heycmpm-mmoe naspembenue CUCMEeMHOLL Niamol.

Konom(a CUCTEeMHOI HOJIKIIIO‘-H/ITE PAaCIIONO>KEHHDIE

TIaHe/N Ha KOPITyCe BBIK/II0YaTe/b
(9-KOHTaKTHas,
PANELL1) 1

(em. cTp. 1,Ne 16)

MUTaHNA, KHOTIKY Tlepe3arpysKu
U MHIMKATOP COCTOSIHMSA
CHUCTEMBI K 3TOit KOTIOfKE B

HDFED[;-ED- COOTBETCTBIM C paCIIpENENEHNEM
+

KOHTAKTOB, IIPVBEIEHHBIM HIDKE.
Ilepen nopK/moYeHeM Kaberest
OTIpefieNINTe TIONIOKUTE/TbHbIIN 1

OTpMHaTeHbeIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Ilodkniouenue KHONKU NUMAHUA, PACNONIONEHHOT HA nepedHetl naHenu kopnyca. MoxcHo
HACMPOUMb NOPAOOK BLIK/IOHEHUS CUCEMbL C UCNO/Ib30BAHUEM KHONKU NUMAHUSL.

RESET (xnonxa nepeszazpysxu):

Tlooxnouerue KHONKU nepe3azpysku CUCeMbl, PACNOIONEHHOLL HA nepedHell naHenu
Kopnyca. Hajcmume KHONKY nepesazpy3kiu, 4moGbl nepesanycmunms KoMnbiomep, ecaiu ot
306UUC U HOPMATILHBITE 3ANYCK HEBOIMONEH.

PLED (c i p cucmembot):

Tlooxnouerue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHOIONEHHO20 HA nepedHetl naHenu Kopnyca.
Ceemoouodnvlil unoukamop eopum, ko20a cucmema pa6omaem. Kozda cucmema
HAX00UMcs 6 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema naxooumecs 6

pexcume oxcudanus S4 unu evikmouena (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (c6emo0uodHuviii uHOuKamop pabomut y#ecnxozo 0UcKa):

Ilookniouenrue c6emodu00H020 UHOUKAMOPA PAGOMBbL HechmKo2o OUCKA, PACHONIONEHHO20 HA
nepeoreii naenu. Ceemoouo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BbINONHAEN
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCH OAHHDIX.

Tlepednsist nanemy mosxem Gbimv pasHoli HA PAHBLX KOPRycax. B ocHosHom nepednsis
nawenv 8xnouaem 8 ceos KHONKY NUMAHUs, KHONKy nepesaepyaxu, €8emo0uU00HbLL
UHOUKAMOP NUMAHUSA, CBEMOOUOOHBLIL UHOUKAMOP PABOmbL HeCmKo20 OUCKd, OUHAMUK
u m. 0. ITpu nodkouenuy nepedHeri naxenu Kk moii Ko00Ke NPABUNLHO NOOKOUALimMe
npoeot)a K KOHmakmam.

Komopka ¢ paspemamn SPEAKER ITpepHasHaveHa i
DUMMY
TATYMKA BCKPBITVA DUMMY TTOJIK/TIOYEHN ST TaTIMKa
KOpIIyca 1 AMHAMUKA +5V BCKPBITHA KOPITyca 1
(7-xontakTHbIi, SPK_ [Q)[e)(e](e] KOPITyCHOT'O IMHAMMKA.
1

CI1) i

o SIGNAL |
(em. crp. 1, Ne 15) GND

DUMMY
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Pasbembr Serial ATA3

OTu 11eCcTh pa3beEMOB

(o] o] SRS
(SATA3_0: 2' m m 2' SATA3 mpesHa3HaYeHBI 1A
cm. cTp. 1, Ne 17) b brd nopkmoyenns kabemneit SATA
(SATA3_1: :_) : = :2 BHYTPEHHUX 3aIIOMMHAIOINX
cm. ctp. 1, Ne 18) 2' |- I- 2' YCTPOIACTB /LSl lepefayn
(SATA3_2: LT: '3: IAHHBIX CO CKOPOCTBIO /10
cm. cTp.1,Ne 10) oEEe 6,0 I'6/c.
(SATA3_3: SATA3 1 Ecmu cnor M2_2 3aHAT
oM. cTp.1,\e 11) ycTpoiictsom M.2 Tuma SATA,
(SATA3_4: unrepdeiic SATA3_0 6yner
oM. cTp.1,\e 12) OTKJIIOYEH.
(SATA3_5: SATA3_0
cm. cTp.1,Ne 13)
Komnogku USB 2.0 USB PWR Ha cucremHoiI1 nimate nmeroTcs

B

(9-xonTakTHasa, USB3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 21)
(9-xonrakTHas, USB5_6)
(

nse komogky USB 2.0. Kaxxmas
xonopka USB 2.0 mogaepxuBaeT

ABa Iopra.
1
oM. cTp. 1, Ne 20)
P-
USB_PWR
Konopxu USB 3.2 Genl ous Ha cucremnoit nnare mmeeTcst
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHAas, P o e OFHA KOJIOZIKA USB 3.2 Genl.
USB3_5_6) IntA_PA_SSRX+ GND Kaxgas xomonka USB 3.2 Genl
GND IntA_PB_SSTX-
(em. cTp. 1, Ne 9) InA_PA_SSTX- IA_PB_SSTX TIOJIIEPXKIBAET [iBA MOPTA.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

AyamoKomnozKa nepeHei
TaHenm

(9-xonTakTOB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 27)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

JTa KO/MofKa TpefHa3HaYeHa
IS TIONK/TI0YEH NS
ay[MOYCTPONCTB K IepeHest
ay/IOTIAHENN.
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1. Ayduocucmema 8vic0K020 paspeuierusi noddepicusaem PyHKUUIO PAcno3HABAHUS PA3veMa,
Q HO 07151 € NPABUILHOLL PABOMblL He0OX00UMO, UMOobbL NPOBOO NAHENU KOPNYCa noddepHusan
nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmaHoske CUcmembl CM. 8 SMom PyKo8oocmee
u pyKoBoOcmae Ha Kopnyc.
2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayduoxonooxe nepeoHet
nauenu, KaK ykazaxo oanee:
A. Iooknouume Mic_IN (MIC) x MIC2_L.
B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. ITookniouume nposoo 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3ytomcs monvko 0715 ayOUonaHesnu vicoK020
paspewenust. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nookino4amo He Hyi#Ho.
E. Umo6vi axmusuposamv nepednuii mukpodoH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmp 3anucu).

Pasbembrl s
BEHTIIATOPA VJIY [IOMIIBI
BOJISIHOTO OXJTaK[[eHIs
KopIryca

(4-xontaxkTHBIT CHA_
FAN1/WP)

(cm. cp. 1,Ne 28)

(4-xontakTHbiit CHA_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 23)
(4-xontaxkTHbIT CHA_
FAN3/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 14)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ESERRIIN

43 21

FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

JlaHHas cucTeMHas

I/IaTa OCHallleHa TpeMs
4-KOHTAKTHBIMMU pa3beMaMM J/Is
CUCTEMbI BOJSTHOTO OXJTXK/I€HMS
KOpITyca. 3-KOHTaKTHYIO
CHCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/IeHNS
KOpIIyca CIefyeT IOAKTIoUaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Pasbem BeHTMIATOPA
OXJTKJIEHUSI TIpoLieccopa
(4-xonTtakTa, CPU_
FAN1)

(cm. cp. 1,Ne 3)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

OTa MaTepUHCKas IjIaTa
CHab>KeHa 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM JUIs MaJIOUIyMSAILEro
BeHTUnATOpa LII. Ecru BB
cob1paeTech MOAKIIOYNTD
3-KOHTAKTHBI BEHTUIATOP
OXJIaXK/IeHNs TIPoILieccopa,
MOAIK/II0YAliTe €r0 K KOHTaKTaM
1-3.
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Pazpem I BEHTUIIATOPA

VITU TIOMITBI BOZISTHOTO
oxnaxaenHns 1I1

(4-xonrtaktHbIil CPU_

FAN2/WP)
(cm. cTp. 1,Ne 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

HaHHaH MaTepMHCKaA I1aTa

FAN_SPEED_CONTROL . cHaTI[eHa 4-KOHTaKTHBIM

12 3 4

PasbeMOM I CUCTEMBI
BOJIsIHOTO oxmakaeHus LIIT.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJIaXK/IeHUSI

HIT cnepyeT moagxI0YaTh K
KOHTakTam 1-3.

Pazbem nuranms ATX
(24-xkoHTaKTA,
ATXPWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 8)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemoM muranus ATX.
Yr10o6bI UCTIONB30BATD
20-KOHTaKTHBIN pasbeM
mutanusa ATX, OAK/II0YNTE €ro
BJIO/Ib KOHTAKTa 1 1 KOHTaKTa
13.

Pazpem nutanus ATX 8 — 5 Ora MaTepMHCKas IJ1aTa
12B Uuood cHabKeHa 8-KOHTaKTHBIM
(8-KOHTaKTOB, 4 OO ] paspemoM muTaHyusa ATX
ATX12V1) 12 B. Y1065 MCIIONB3OBATH
(em.cTp. 1, Ne 1) 4-KOHTaKTHBIII pa3beM
mutanus ATX, mOgKII0YnTe €ro
BJIO/Ib KOHTAKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
konopka SPI TPM SPI_DQ3 1ot pasbpeM obecrednBaeT
(13-xonTakTHas, SPI_ +3'3¥pM_presem TIOfIfIEP>KKY cucTeMbl SPI
TPM_J1) Ct,spi_mosi Trusted Platform Module
(em. cTp. 1, Ne 19) R|S::M7PIRQ (TPM), koTopasi cioco6Ha
BB ('3 06ecrednTh HaJieXKHOe
l[e](e][e](e][e][®) XpaHeHue KiIodelt, IuppoBbIX
| sPl TPM cs¢  CePTMOUKATOB, Maposnest n
st?gm . mauubix. Cricrema TPM taxoke
SPI_MISO TIOBBIIIAET YPOBEHb CETEBOI
SPI_CS0
SPI_DQ2 6€301acHOCTH, 3alNIIAeT

1y poBble MeHTUPUKATOPBI
1 06ecrednBaeT LeNMOCTHOCTD
1aTHOPMBI.



Pasbem Thunderbolt AIC
(5 xonTakToB, TB1)
(cm. cTp. 1, Ne 24)

JEEEE

B460M Pro4/ac

ITopK/mo4YnTe PacIIMpUTETbHYIO
mwraty (AIC-xapry)
Thunderbolt™ x fanHOMY
pasbeMy ¢ IOMOLIbIO
nnrepdeitcaoro GPIO-xabens.
*YcTaHOBUTE PACIIMPUTENDHYIO
wraty Thunderbolt™ B cior
PCIE3 (c10T 110 YMOTYaHUIO).

Konopxu s B Komogka RGB-niofcBeTk

TIOAK/TIOYEeHU A R CTIY)KI/IT JULA IIOOK/TIOYeHN A

cBeTommonHoit RGB- G YIVIMHUTEIBHOTO Kaberis

TIOJCBETKM. 12V cBetonuonHoit RGB-

(4-xonTakTHas, RGB_ 1 MOZICBETKM, KOTOPas IO3BOJIAET

LED1) peannsoBarh pasIuyHble

(cm. ctp. 1, Ne 6) cBeTOBBIE 3)(PEKTHI.
Buumanne! Kareropuyeckn
3amnpelaeTca NOAKIIYATh

(4-xonrakTHast, RGB_ ; Kabenpb cBeroguonnoi RGB-

LED2) 12V G R B TOJCBETKH C HapyllleHeM

(cm. crp. 1, Ne 25) MOSIPHOCTH, TaK KaK 3TO
MOXKEeT IPUBECTH K €r0
TOBPEKAECHUIO.
* IlomonHuTeIbHBIE CBEEeHNS 00
MCIIO/Ib30BAHUN 9TOI KOTIOIKI
cM. Ha cTp. 33.

KOJIOfIKA apecyeMolt GND 9Ta KOMOZIKA CITY>KNUT JI/IA

CBeTOIU/IOJIHOIU/I HOOK/IIYEHUA y]:[TII/[H]/ITe]'IbHOI‘O

TIO/ICBETKY DO_ADDR Kaberist afipecyemoit

(3 xonTakra, ADDR_ vouT CBETOJMOMIHOI ITOJICBETKIA,

LED1) ! KOTOpas M03BOJAET

(em. ctp. 1, Ne 7) peanusoBaTh pasTndHbIe
cBeTOBbBIE 3)PEKTHI.
Buumanne! Kareropuueckn

(3 xonrakra, ADDR_ 1 3anpenjaercsa NOAKIIYaTh

LED2) GND kabens agpecyemoit

(cm. crp. 1, Ne 26) DO_ADDR CBETOTMOTHON MOICBETKM C

VOouT

HapylIeHeM NOIAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MO>KET IIPUBECTH K €ro
MOBPEXAEHIIO.

* IlomonHuTeIbHbIE CBEEeHNs 00
MCIIO/Ib30BAHUN 9TOI KOTIOIKI
CM. Ha cTp. 34.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa made ASRock B460M Pro4/ac, uma confiavel placa mae ASRock
produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta documentagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock

Q Como as especificacoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da

ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mie ASRock B460M Pro4/ac (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock B460M Pro4/ac

+ CD de Suporte ASRock B460M Pro4/ac

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

+ 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoria

Slot de
expansao

Micro ATX Form Factor
Design de condensador sélido

Suporta 10’ Geraio de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1200)
Digi Power design

Design com 9 fases de alimentagdo

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

Suporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133, nao ECC,
sem memoria intermédia

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® support DDR4 up to 2666.

Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade méaxima da memoria do sistema: 128GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3: tinico em x16 (PCIE1);
duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x slots PCI Express 3.0 x1
Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"
1 x Soquete M.2 (Tecla E) com mddulo Wi-Fi-802.11ac
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Graficos

Audio

LAN

* Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.

+ Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 sdo apenas para decodificagdo.
* Codificagao VP8 e VP9 nao sao suportados pelo SO Windows.

+ Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

« Visualizagdo e Seguranga do Conteudo: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢io Contetdo SGX Intel®,
Disco Blu-ray UHD/HDR

+ Suporta HDMI 1.4 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

+ Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4
(E necessrio um monitor compativel com HDMI)

+ Suporta HDCP 2.3 com Porta HDMI 1.4

« Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

« Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC1200)

+ Suporte dudio Blu-ray superior

- Suporta Prote¢do de Sobretensdo

+ Blindagem de isolamento PCB

+ Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

« Audio Nahimic

+ LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Suporta Wake-On-LAN

+ Oferece Suporte & Protecio de Relampago/ESD
« Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Suporta PXE
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LAN sem « Moddulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

fios « Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
+ Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
+ Suporta conexio sem fio de alta velocidade até 433Mbps
+ Suporta Bluetooth 4.2 + Classe II de alta velocidade

E/S do » 2 x Portas de Antena
painel + 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
posterior « 1xPorta HDMI

» 4 xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Proteciao ESD)

» 1xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Prote¢ao ESD)

+ 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protecdo ESD)

« 1 xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- + 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
mento RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®

17), NCQ, AHCI, Conector a Quente*
* Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_0
sera desativado.
+ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo
2242/2260/2280 mddulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **
+ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2260/2280
mo&dulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3
x4 (32 Gb/s)**
** Suporta Tecnologia Intel® Optane™ (M2_1)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Fungées da
BIOS

+ 1x Plataforma SPI TPM
+ 1 x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
« 2 x Cabegotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
+ 2x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/
WP podem detectar automaticamente se ventoinha de
3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1 x Conector alimentagdo ATX 24 pinos
1 x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
+ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartao ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 tinica)
2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
+ 1x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

+ ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

« Suporte SMBIOS 2.7

+ Multi ajuste de tensdo de CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Monitor de + Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
hardware Ventoinhas da bomba de dgua

SO

+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

» Detecgao de ABERTURA da CAIXA

+ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

«  Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes - FCC,CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimentagao
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nio nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 22)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS logo
apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrdo do
usudrio serdo apagados s6 se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de
retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botdo de alimentagao,

sistema

(PAINELL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 16)

o botdo de reinicializacao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do abaixo.

HDLED- Observe os pinos positivos e
HDLED+

negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):
Conecte o0 botao de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):

Conecte o0 botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado
de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.

Cabegote de Autofalante

(ver p.1, N.° 15)

Intrusio do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusio do chassi
DUMMY .
v | e autofalante do chassi a este
(SPK_CI1 de 7 pinos) +5V | cabegote.
[eJ[e)[e)(¢)
1 Q
|
SIGNAL
GND
DUMMY
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Conectores série ATA3

Estes seis conectores SATA3

o~ = o
(SATA3_0: 2' |- |- 2' suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 17) '3_:) L g SATA para dispositivos de
(SATA3_1: <~ ©, armazenamento interno com
ver p.1, N.° 18) g |- I- g uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: % =] = 5, dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 10) Se M2_2 é ocupado por um
(SATA3_3: SATA3_T dispositivo tipo M2 SATA,
ver p.1, N.° 11) SATA3_0 sera desativado.
(SATA3_4:
ver p.1, N.° 12) SATA3_0
(SATA3_5:
ver p.1, N.° 13)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes USB 2.0 nesta
5
P

(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.221)
(USB5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 20)

placa-mae. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_5_6 de 19 pinos)

(ver p.1,N.29)

Vbus

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

GND

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+

GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Hé um cabegote USB 3.2 Genl
nesta placa-mée. Cada suporte
USB 3.2 Genl pode suportar

duas portas.

Suporte de audio do
painel frontal
(HD_AUDIOL1 de 9
pinos)

(ver p.1,N.2 27)
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ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Este suporte destina-se a
conexdo dos dispositivos de
audio no painel de dudio frontal.



1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no nosso

manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da , o Esta placa mae fornece trés
ventoinha de bomba de 2 oL conectores do chassi de
agua 4 FAN_SPEED_CONTROL  refrigera¢do a agua de 4 pinos.
(CHA_FAN1/WP de 4 Se vocé pretende conectar um
pinos) ventilador de refrigeracio a dgua
(ver p.1, N.° 28) . .
de chassis de 3 pinos, por favor,
te- Pino 1-3.
(CHA_FAN2/WP de 4 o conecteroao Tno
pinos)
(ver p.1, N.° 23)
FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)
(ver p.1, N.0 14)
Conector da Ventoinha FAN_SPEED Esta placa mée inclui um
FAN_VOLTAGE_CONTROL
da CPU oo | |PNLSPEED-CONTRAL conector de ventilador da CPU
(CPU_FANI1 de 4 pinos) (Ventilador silencioso) de
1 2 3 4
(ver p.1, N.° 3) 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da CPU
de 3 pinos, por favor, conecte-o
ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha FAN_SPEED Esta placa mae inclui um
, FAN_VOLTAGE_CONTROL .
de bomba de agua/CPU onp | |PAN-SPEED-CONTROL conector de ventilador da CPU
(CPU_FAN2/WP de 4 de refrigeragao a agua de
1.2 3 4
pinos) 4 pinos. Se vocé pretende
(ver p.1, N.° 2) conectar um ventilador de

refrigeragdo a dgua da CPU de
3 pinos, por favor, conecte-o0 ao
Pino 1-3.

B460M Pro4/ac
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Conector de alimenta¢do
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Esta placa-maée inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimenta¢do ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagdo 8 s Esta placa-mae inclui um
de 12V ATX RN conector de alimentagio de 12V
(ATX12V1 de 8 pinos) ) LOUL] ) ATX de 8 pinos. Para utilizar
(ver p.1,N. 1) uma fonte de alimentagdo ATX
de 4 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 5.
Plataforma SPI TPM SPI_DQ3 Este conector suporta um
(SPI_TPM_J1 de 13 +3.3‘I\'/PM7Present sistema com SPI Médulo de
pinos) spi_most Plataforma Confidvel (TPM),
(ver p.1,N.° 19) R|S1TF?M7PIRQ que pode armazenar com
OlO[O[O]O]O]O seguranca chaves, certificados
QIQIQIQIO ? digitais, senhas e dados. Um
(JNEP'*TPM*CS# sistema TPM também ajuda a
ol RS melhorar a seguranca de rede,
SP?P[')aczSB a proteger identidades digitais

e a garantir a integridade da
plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 pinos)

(ver p.1, N.c 24)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)
a este conector através do cabo
GPIO.

* Por favor, instale o cartio
Thunderbolt ™ AIC para PCIE3
(slot padrao).



Cabegotes de LED RGB B Cabegote LED RGB ¢é usado para
(RGB_LEDI1 de 4 pinos) R conectar o cabo de extensio
(ver p.1, N.2 6) G de LED RGB que permite aos
12v usudrios escolher entre vérios
! efeitos de iluminagdo LED.
(RGB_LED2 de 4 pinos) Atengao: Nunca instale o
(ver p.1, N.2 25) 1 cabo RGB LED na orientacao
12vG R B errada; caso contrario, o cabo
pode ser danificado.
* Consulte a pagina 33 para
obter mais informagdes sobre
esta plataforma.
Plataforma de LED GND Esta plataforma ¢é usada para
Ajustavel conectar caboi de extensao
(ADDR_LED1 3 pinos) DO_ADDR Ajustavel de LED que permite
(ver p.1,N.>7) = vout a0s usudrios escolher entre
varios efeitos de iluminagéo de
LED.
(ADDR_LED2 3 pinos) Atengao: Nunca instale o cabo
(ver p.1, N.° 26) GND de LED Ajustavel na orientagao
DO_ADDR errada, caso contrario o cabo

VOouT

pode ser danificado.
*Consulte a pagina 34 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B460M Pro4/ac, niezawodnej plyty glownej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

zawartos$¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na
stronie internetowej ASRock, bez dal: powi ia. Jesli wy jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu
uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock,
mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa

ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,

.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtéwna ASRock B460M Pro4/ac (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
+ Skrocona instrukeja instalacji ASRock B460M Pro4/ac

+ Pomocnicza plyta CD ASRock B460M Pro4/ac

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalne)

+ 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdtczynnik ksztattu Micro ATX
« Konstrukeja kondensatorami stalymi

CPU + Obstuga 109 Gen procesoréw Intel® Core™ (Socket 1200)
« Digi Power design
+ Sekcja zasilania 9 Power Phase Design
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Chipset + Intel® B460

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 4x gniazda DDR4 DIMM
+ Obstuga pamieci DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
pamie¢ niebuforowana
* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)
+  Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
+ Obsluga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
«+ 15p poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo - 2x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3: pojedyncze w
rozszerze- x16 (PCIE1); podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1

+ Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™

+ 1x gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modutem WiFi-802.11ac

nia
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Grafika

Audio

LAN

* Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.

Sprzetowo przyspieszane kodeki: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit i VC-1 stuza wylacznie do dekodowania.
* VP8 i VP9 kodowania nie sg obstugiwane przez system operacyjny

Windows.

Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wyéwietlania i tresci: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4

(Wymagany monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP 2.3 z portem HDMI 1.4

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek
ALCI1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepigciami

Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE
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« Modul WiFi Intel® 802.11ac

Bezprze-
+ Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac
wodowa )
sie¢ LAN + Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)
+ Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps
+ Obstuga Bluetooth 4.2 + Wysokiej szybkosci klasa II
Tylny panel + 2Xx porty anteny
Wejscia/ + 1x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia « 1xport HDMI
+ 4xport USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
+ 1xport USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1 xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
- Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon
Przechow- 6 xzfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
ywanie RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot

Plug*
* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_0.
+ 1xgniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**
+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280
modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)**
** Obstuga technologii Intel® Optane™ (M2_1)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze

Funkcja
BIOS

+ 1x zlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1x zlacze gtéwkowe naruszenia obudowy i glosnika
+ 2 xzigcza gléwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 2 x adresowalne ztacza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
« 1x ztacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zfacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
3 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_FAN3/
WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator
3-pinowy lub 4-pinowy.
« 1x24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlgcze audio na panelu przednim
+ 1x zlgcze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
- 2 xzlacza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xporty gltéwkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI

+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA



Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty
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Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperatur¢ CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
FCC, CE

Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowo$cia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

regulacjg ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem

f Nalezy pamigtaé, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z

narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzeti systemu. Powinno
to zostac zrobione na wiasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia
spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamigci CMOS 2-pinowa zworka
(CLRMOSI)

(sprawdz s.1, Nr 22)

CLRMOSI umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usung¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Je$li wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamigta¢, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS, usuna¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia
obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtdwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
A nad tymi zlgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi

i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Ztacze gtéwkowe na Podlacz do tego zlacza
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 16)

gléwkowego przelacznik
zasilania, przelacznik
resetowania i wskaznik stanu

systemu na obudowie, zgodnie z

HDLED- pokazanym ponizej przydzialem
HDLED+

pinéw. Przed podlaczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pinéw plus i minus.

Podtgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac

Q PWRBTN (Przelgcznik zasilania):

sposéb wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED

aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, Ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow

i przydziat pinéw.
Ztacze gtowkowe SPEAKER Podlacz to tego zlacza
DUMMY

naruszenia obudowy i DUMMY gléwkowego naruszenie
glosnika A obudowy i gtosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) [ Jo[oJo
(sprawdz s.1, Nr 15) SIGNAL |

GND

DUMMY
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Z¥acza Serial ATA3 o = o Te sze$¢ zaczy SATA3 obstuguje
(SATA3_0: o |- [ o kable danych SATA dla

sprawdz s.1, Nr 17) '3_:) L g zewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_1: * e z szybko$cig transferu danych
sprawdz s.1, Nr 18) g |- I- g do 6,0 Gb/s.

(SATA3_2: s L IS Jesli gniazdo M2_2 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 10) przez urzadzenie M.2 typu
(SATA3_3: SATA3_T SATA, zostanie wylaczone
sprawdz s.1, Nr 11) SATA3_0.

(SATA3_4:

sprawdz s.1, Nr 12) SATA3_0

(SATA3_5:

sprawdz s.1, Nr 13)

Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USE_PWR Na tej plycie gléwnej znajduja
(9-pinowe USB3_4) e sie dwa ztacza gtowkowe

(sprawdz s.1, Nr 21)
(9-pinowe USB5_6)
(sprawdz s.1, Nr 20)

P-
USB_PWR

USB 2.0. Kazde zlacze gtowkowe
USB 2.0 moze obstugiwaé dwa

porty.

Zkycza glowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

Na tej plycie gtownej znajduje
sie jedno ztacze gtowkowe
USB 3.2 Genl. Kazde zlacze
glowkowe USB 3.2 Genl moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Z¥ycze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIOL1)
(sprawdz s.1, Nr 27)

To zlacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonac instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gtowkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZY3cza [wentylatora Ta plyta gléwna udostepnia

1 GND

pompy wodnej obudowy : %a&‘ﬁmf&[} trzy 4-pinowe zlacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ ¢ FAN_SPEED_CONTROL wentylatora chlodzenia
WP) wodnego. Jedli planowane
(sprawdz s.1, Nr 28) jest podlaczenie 3-pinowego

‘sz wentylatora chlodzenia wodnego
(4-pinowe CHA_FAN2/ obudowy, nalezy je podlaczy¢ do
WP) Fany SPEED RO pindéw 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL

(sprawdz s.1, Nr 23)
(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 14)

Z¥acze wentylatora CPU FAN_SPEED Ta plyta gléwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) ) ~onp | |PALSFEER-CONTRAL 4 pinowe ztgcze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 3) CPU (Cichy wentylator). Jesli

12 3 4

planowane jest podtaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podigczy¢ do pinow 1-3.

Ztacze wentylatora FAN_SPEED Ta plyta gléwna udostepnia
pompy wodnej /CPU OO G e seeen_conrror 4-pinowe ztacze obudowy
(4-pinowe CPU_FAN2/ —1 wentylatora chlodzenia

WP) wodnego CPU. Jesli planowane
(sprawdz s.1, Nr 2) jest podigczenie 3-pinowego

wentylatora chfodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do

pindéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V 8 5 Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) Oy 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
. LU o
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 4 12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
ztacze gléwkowe SPI SPL—SD:? To ztacze obstuguje system
TPM | TPM_Presert SPI Trusted Platform
3 SPI_MOSI . .
(13-pinowe SPI_TPM_ ReTa Module (TPM), ktéry moze
J1) | TPM_PIRQ bezpiecznie przechowywa¢
(sprawdz s.1, Nr 19) O[O[O[Q[O[O]O klucze, certyfikaty cyfrowe,
| (e][e][e][e}(e][e) .
| i hasla i dane. System TPM
SPI_TPM_CS# . . .
GND pomaga takze w zwiekszeniu
RSMRST# . . .. .
SPI_MISO zabezpieczenia sieci, ochronie
sp?fcl)aczso cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.
Ztacze Thunderbolt AIC ] Podlacz do tego ztacza
(5-pinowe TB1) dodatkowg karte Thunderbolt™
(sprawdz s.1, Nr 24) (AIC) przez kabel GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3
(gniazdo domyslne).



Ztacza gtéwkowe LED
RGB

(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

(4-pinowe RGB_LED2)
(sprawdz s.1, Nr 25)

12V G R B

Zacze gléwkowe LED RGB
jest uzywane do podlaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom
wybor sposrod réznych efektéow
$wiatta LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 33.

Adresowalne zlacze
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 7)

(3-pinowe ADDR_LED?2)
(sprawdz s.1, Nr 26)

GND
DO_ADDR
vouT

>

1
GND
DO_ADDR
vouT

To ztacze gtéwkowe LED

jest uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza
LED, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybér sposréd
réznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidtowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 34.
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shol 4abslo] 121 o) Sgiich . $45)
A ol e @k ASRock © 7] ol ¥ el S5 453} Axg AAE AT},

W82 ol 3z glo] A d 5 F.

H] %18 ASRock °] 4} OIEW F7}57] ‘”07 A 5gric}. o] ojr] BT o}

Hedste] 7] &4 2] o] oA, E% %%S}Oﬁ’ AHg- =<l
o) tj 3t A2 A5 E AL Eof4] = 4] VGA

ZHES]L CPU A9l 5= & 5 3+ 1]t} ASRock ﬂu}olz http://www.asrock.com.

Q ufr] 31 & 572 3] BIOS 4= ijﬂ/o{g olo]

a N
=
S 2
2.
L
)
~
=
i

m\

1.1 .u.XI- LHE‘:

 ASRock B460M Pro4/ac "FE] H.= (Micro ATX & #E )
« ASRock B460M Pro4/ac 2+ A4 =] qhujj A

« ASRock B460M Pro4/ac A| 4 CD

o Al214 ATA (SATA) Hlo| 8] Alo] &2 7] (A= %5 )
o« ASRock WiFi 2.4/5 GHz Fel|vh 2 ) (A= 55

o M22AE A2 (A 5

o YOI A= 1)
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1.2 #34
== « Micro ATX % €]
o TPl TAlA 2
CPU o 10 At Intel® Core™ Z 2 A 4] 2] <] (A7 1200)
 Digi Power design
o 9 A 91 =
« Intel® Turbo Boost MAX 3.0 7| <= #] <]
ZIME « Intel® B460
Iz 2| « 79 32 DDR4 W 22| 7| &
« DDR4 DIMM < 4 7}
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 ] ECC, H]#] 3 2] ] x.2]
214
+ 27} 3 15 9314 ASRock §Ato] Eoi] )= v m2] 2|4
=25 32314 A 2 . (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) = 2 o 2933 7}-2] DDR4 & 2] 4 3}37 ; Core™
(i5/i3), Pentium® % Celeron® = ¥ tl| 2666 7}A] DDR4 &
2| A3} .
« ECCUDIMM ¥ 28] =& (1] -ECC Rl 4] Z3E3}) 2 <]
o Al=d) wxe] 2o 83 128GB
o Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 %] 4
« DIMM <3l 15u Gold Contact %2
R &R « PCI Express 3.0 x16 =% 2 7| (PCIE1/PCIE3: ©+<! @ x16

(PCIEL), ©] % @ x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
*NVMe $SD & -8 t]~A 2 A8 7153t =5 24
« PCI Express 3.0 x1 &% 1 7}
+ AMD Quad CrossFireX"™ & CrossFireX™ 2] 1
e M2AZA (71 E)1 7] (MER Al3-5 = $9 1/0 2 WiFi-
802.11ac B &
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LAN

*Intel* UHD 2] 2~ W E - ql B] A7} VGA &3> GPU
g Z2 A2 AT+ oler.

o 9o} 714 7Y . AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H| E |
HEVC/H.265 10- H] E , VP8, VP9 8- B| E , VP9 10- H| E |
MPEG2, MJPEG, VC-1

*VP9 10 B] E 2 VC-1 = U] 29 H-8-¢f1]c}.
* VP8 ™ VP9 ¢l X2 Windows OS ol A 2| 4 =] 2] ek c) .

o 22}, nlt]o] & #A5FH : Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o T]aZ o] & H = Bk Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR &-F#o] t]~=

« HDMI 1.4 2| ( o} sl 4= 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC % HBR (High
Bit Rate Audio) (HDMI 1.4 3} ) 2| %] (HDMI &3+ 2 1]E]

Z9)
« HDMI 1.4 ZEE 0|83 HDCP 2.3 2| 4
« HDMI 1.4 ¥ EZ 0]-23l 4K Ultra HD (UHD) A} A 2] ¢
o FHZ=HFTE 0]837.1CHHD 22 214 (Realtek

ALC1200 £.t] 2 59 )
o =Z2]0]¢d Blu-ray 2] & 241
o AH] B3 24
« PCB A A+
o R/L2T] 2 Ad-4 71 pCB # o] o

o Nahimic £.t] £

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V

o Wake-On-LAN #| 1

o W) /ESD H& A4

o A3 o]l 802.3az 2| Y

« PXE A<
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LAN o Intel® 802.11ac WiFi =5
« IEEE 802.11a/b/g/n/ac A
o W= (2.4/5 GHz) A1 Y
« Htj 433Mbps ©] 315 M A4 A9
o Bluetooth4.2 + 114 S~ A Y

o Qe 2 E 2 )
o PS2WF4-~ /I HE FE 7Y

F=Hofd
1/0
« HDMI ZE 1 7§
o USB3.2Genl E}4] A EFE 4 7] (ESD B3 A1)
o USB3.2Genl 4] C £ E 171 (ESD B3 2|1 )

[ A 277 [ ute] =

o USB2.0FE 27 (ESD B3 2|4 )
« LED A2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7§ (ACT/LINK LED % SPEED

2 99

LED)
« HD &t]e A . 2}al
FEER] « SATA3 6 Gb/s 719/¥] 6 7| 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel }-2 2] 4 714 17), NCQ, AHCI ¥ * 3}
el A8l
* SATA- BFQ] M.2 =] ol A M2_2 & AH-8- %0 ™ , SATA3_0 ©]
v A st o).
o UltraM.2 227 (M2_1) 1 7], Gen3 7}2] 2] M 7] €}
2242/2260/2280 M.2 PCI Express 225 4 7| 2] 1 (32 Gb/s)*™*
o UltraM.2 227 (M2_2) 1 7] , M 7] E} %) 2260/2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s & 2|1 2 Gen3 72| 2] M.2 PCI Express =& 4 7

2] 41 (32 Gb/s)**
** Supports Intel® Optane™ 7] & 2] (M2_1)

s
* NVMe SSD & -8 t] A= 2 Al 7153l 28 219

** ASRock U.2 7] E 2| %]
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{4 E

BlOS J|s

« SPITPM 3t 1 7}
o AA RS E 29 FH 1A
« RGBLED 3|t 2 7|
* A A 2t 12V/3A, 36W LED ~E & 2] ¢
o 4 A 7153 LED 3 v 2 A
* A 2] 5V/3A, I5W LED ~E & 2]
« CPUM A (4 2)1 A
*CPU 3 AdE] = sl A= o] Fff 1A(12W) &1 CPU H-&
2 At
o CPU/HH HZ A AT @ )10 (2tE N &=
Ao )
*CPU/ $1E] 2 -2 3 A =o] 2l 24(24W) &1 84 Z2]
WS A A ).
o A/ e HZ A ANE A ) 4N (2rtE W S
Ao )
* A A S E] = - sl A= o] H ol 2A(24W) & A Fe]
WS A A ).
*3 3 =4 7 o] AR 54l ¢, CPU_FAN2/WP,
CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP ¥} CHA_FAN3/WP 7}
A5 02 A 4= 9l F o).
e 24 ATX ALY AE 1A
o 8 12vAY AdE 1)
o A 2v] e AWE 1Y
« Thunderbolt AIC # €] 1 7} (5 ) (ASRock Thunderbolt 3
AIC R2.0 7}= ®F 2] 1)
o USB2.0 3t 2 7] (USB2.0 EE 4 7] 2] ¢] ) (ESD 2.5 A ¢])
« USB3.2Genl 3|t 1 7] (USB3.2Genl £E 2 7] 2|1 ) (ESD
B3 A1)

o TFro] GUI ] 48 | -3-3}+= AMI UEFI 4§38 BIOS

o ACPI16.0 5 o]z 3] o]Wl E

« SMBIOS 2.7 A1 ¥

« CPU #°{ /7] 4], GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST,
VCCSA A sf oh 24
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= o] « 2% 712 :CPU, CPU/ 18] F =, 2§ A] / &) A= s}
=1 ] =] « 3 el 0] E : CPU, CPU/ 18 HZ , A1 A] / $18] H= s

:L

o S 3 (CPU =0 2 A A A S a5 24 ).
CPU, CPU/ 18] H= , A / 1] H= A

o 3 t}FE S o] CPU, CPU/ Y E =, ARA] / 9 E =
3

o Aol G 3]

o A% ZUEE : 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA, VCCST

N

oS « Microsoft® Windows® 10 64- H| E.
= « FCC,CE

o ErP/EuP A}-& 7}5 (ErP/EuP A4 715 A 3342 2 Q)

* A 81 A 5 2 Hoo] Tl A= AL Sl Afo] EE 3£ 5]4] A 2 http://www.asrock.com

BIOS 4% & %] 3} A1} Untied Overclocking Technology & 4 -§-3} 1] Ef & A ©]

A IR EFE ARSI AE T 2o FEF s o= ':°/ Sl o]
Stk AS Al 2. e SR 2 Al =5 A G ol TS v 42] o]
Al gl o] 4 g gmof Fa] ol A4S o] = gl k. 8] qi;7 > AE-2]
222 9] 3] B]-§-& Zhsta s o Flr) . GAls en S 2 o o] & e
A= =l a4 o] gzt
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ol 25w A7}« ghe
b = AR =

=

YL A E o YA AR Bl BTk A A
Gt s AL Aol 497 ghom F37} -

W W

Short Open

Clear CMOS 4 ¥

(CLRMOS1) 23 4
(o] 7], 22 1 5
F2)

CLRMOSI & A}-8-3}99 CMOS ol A 251 dlo]E
sl & 2 ¢ 72 A o' 2o stslew AFEE
A ZFA ol A Wi A A 2. 15 = Z<F 7]t}

le;
N
o
>
2,
oy
s O
o
>
[~
ol

2]

AES 52T FHAINAA L. 221} BIOS G H| o] E 2] Fofl = CMOS &

2+ A 3}2] npA] A 2. BIOS & Hl o] ES 2k 2 3F 25 CMOS & 2| Yol & A%,

A A ~wS AR Fulo] & qJHlo] EE TR & vh CMOS A 9-7] A&

dloF gt . CMOS Ml E el & A AE 7ol rt b5 da, A1 7L, AF-E-3) 7] 2

Z2utdo] A ¢F . CMOS & A< F RE=A] H o A& A A A L
CMOS & 2] & -5~ Al o]~ G 7 o] 722 % QlF 1]} . BIOS 4 “Clear Status
(A 2]-9-7] )" & 2 sto] o] 1l 2] A 4] F 3] Aefol thaF 7] 22 2|94 A
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A

B A=A =
CEil PANELI)

(1],

2z)

Colltd & HEH

S HE He)s) AE & G5 7h obdu]eh, HH A& LB E ST o A o]
92 p4 A 2. G A& LnE sri o} A e of 25wl vpr] RS}
G0z £,

291, A 225 Ay
6 32 AL obelo] A Gl
EEDE EEESER S
Ao &g Adsts] Aol 3
A3} 43 DL )2}
PWRBTN( d-Y =2]1A] ):

A A o] B 29300 DA G Bl 251 E o] 45} A AHE
e 74 5 gl

RESET( 2] 4l %] A] ):
A A A 2 2] B A ]2 o] o
P £F A5 2] A 29 A E

PLED( A] =¥ A%l LED):
AHA] /“WJHLE*B] A el £ ]L~°U A3} Alx=Ho] 2Fdta S

<= LED 7} A A l5vof. Al w]o] 8$1/83 v 7] Al ol 9l& wf<= LED 7} A<
Zrakqiu ol . A] =g o] s4 v 7] “EH = U 73 (S5) A e ol 9l =+ LED 7}

7 k.

HDLED( 315 =2}
A Az o]

o] H 52} LED):
S‘E_E
Hlo]E] 5 ¢l At 223 9l

2to] B F2} LED of A& gr}. 5l= Ezfo] ]

ol LED 7} A A 3l :TLIE%A

A A A AR E 4 gl W Y mE e FE A
2313, 2] 4 251 3], 119l LED, 3= Eefo L £

A A A

Q) 2 231 A A L A A 23 AE

SPEAKER
o oot o A4 2544
(7 %1 SPK_CI1) 5V
(1 70]A] 15 &= [Q)fe][e][®)
1
F2) o]
SIGNAL
GND
DUMMY
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A2l ATA3 A4

o] 5 6 71 ©] SATA3 A EH =

(SATA3_0: ;' ;I S 60 Gbis Held e

15017 17 2% % 5 SEEARSE AR

2z < e 23] 8- SATA H] o] E] 7] o] E-&-

(SATA3_L: 2 |_ I_ 2 U

19]0]7), 18 ¥ 32 & Ik LS SATA- E}§] M.2 23] o 4]

$z) M2_2 & AHg Fold,

SATAS . SATA3_1 SATA3_0 o] H] &4 3} =l ¢}

150]2], 10 ¥ &2 I—

$2) —1

(SATA3_3: SATA3_0

19o]2],11 9 &=

#z)

(SATA3_4:

190]2],12 ¥ &=

#z)

(SATA3_5:

13je] 7], 134 g5

#z)

USB 2.0 3] USB_PWR o] mft] B = ol = USB 2.0 & T
o

(9 1 USB3_4)
(13017 ,21 ¥ =
=)

(9 71 USB5_6)

(1 dlo]=], 20 35

EES)

—

P-
USB_PWR

= M7} el ). ZF USB 2.0
dvezE FAE A

- st

USB 3.2 Genl 3]t
(19 31 USB3_5_6)
(1012, 9 W 35

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

o] njt] B E o = }L}e]
USB 3.2 Genl 3| t] 7}
9l T} . ZF USB 3.2 Genl

%L& ) \mA,pA,ssGT:l; I(:\:qlzPB,Dr 6]]11 =YE —1’:‘ 7H’§— ;q %fg—
g A alavs

A g 2r] 2 o] ° Afe e e A2 A

(9 % HD_AUDIO1) e 2T sl s )

(1 7oA, 27 ¥ F= AMg- e

;‘g.}_ ) 1 ouT2_ L




4d 5
[ =2

4 er] o B YA & AUl Sk AFee A
A 13

o
B A 4] Aol vhs} gl

2. AC97 2t] 2 JdE A-§-F A ¢ ofeff o} 2> H A5 nle} A dd er] e
|t of] 5} A L.
A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L o] 12 g c}.
B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °]] ¢1%3}.32 Audio_L (LIN) -5 OUT2_L °f] <14
aLL] 1;],4
C. % =] (GND) & %] (GND) °ll 42 g]c}.
D. MIC_RET ¥ OUT_RET + HD £.U] £ 7 d o] vk A}-§-5

Lc}. AC97 2r] 2.
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E A njo] =

“Recording Volume(

BA H
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P ST
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AU E

(4 71 CHA_FAN1/WP)
(15017 , 28 ¥ &=

)

—

(4 71 CHA_FAN2/WP)
(1 o)A, 23 ¥ 35
2

(4 71 CHA_FAN3/WP)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ESERRIIN

43 21

GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

o] ey BE o & 43 528 4]
A A A 3474
A= o] olsrt. 33
CPU A A| 4] Ze] al-&
ddsted= %3 130l
A2 A 2

(15017, 14 W1 &5
#Hz)
CPU 3l A4 o] mit K = of| = 4 31 CPU

(4 ¥ CPU_FAN1)
(19o]=],3 W &=

£

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

A (Axs ) ANE L
g = of gl 33
W ddstel= A5 2
1-3 ol A2 spAl A

CPU

CPU/ 18] H=

7 E

(4 71 CPU_FAN2/WP)
(1501 ,2 ¥ =

)

—

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

o] M.t ol =
CPU sl A} 7} kA =] of
glssiitl. 33 CPU 4]
el W& AFste =453
1-3 of] A 3AIA 2
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ATX A 74 H
(24 7 ATXPWRI)
(10]2] 8 &=

Fz)
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|
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RBEIRIF NI, SR DETINC DO T DR MG %, Yitt DT 71 N TSI
{7Z2&0 ASRock DU 7+ R Tl iRHTD VGA J1— R#BL U CPU Yilk—h—
ETEICHNFE T, ASRock Vx 7V http://www.asrock.com.

Q N —R—FDftFEE BIOS V7 MU VG EHENBE DD B8, D

1.1 Ny T—DDAR
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« 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 7> T F (A7 a>)

e 2xM2 Vv AL (K7 vay)

o 1xI/O /73K —)UR
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1.2 {1k

TS5y Tr—L

CPU

FvTevk

AEY

EIRA O b

AT ATX TA—LT 7 72—
(317 N B A it

510 A Intel® Core™ 72ty —Ixtin (V47w k 1200)
TURIVEIRRE

9 IR T —Aiket

Intel® Z—R7—A K MAX 3.0 77/ QY —%KR—k

Intel® B460

T a7 )VF¥ %)L DDR4 AT HERE

4x DDR4 DIMM A1

DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 /> ECC, 7>/
Ny 7 7—RAEVICH G

* FEHIC DUV TR, ASRock 7 7 A RO RAEY —HR—k

E 2 BIRUTLIZEW, (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) 1& K 2933 £ TD DDR4 ICHIELET ;
Core™ (i5/i3), Pentium® #3& U* Celeron® &K 2666 F£TD
DDR4 ICHIGLE T,

ECC UDIMM AEYEY 2 —)UIH G (non-ECC E—RT
BE)

VAT LAEY DERER: 128GB

Intel* TZ7 AR —LAXE) 7T 7A )L (XMP) 2.0 [ RS
DIMM Ay MZ 150 I—)VRa> &7 s #2437

2 x PCI Express 3.0 x16 A1y  (PCIE1/PCIE3: x16 (PCIE1)
T4 ). x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT27)V)

*Fl@ 7 2272 LT NVMe SSD IS i

1 x PCI Express 3.0 x1 A b
AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX"™ %2t R —h
1x M2 V7 I (Key E) . WiFi-802.11ac B 2— )UK G
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G549

F—TaF

LAN

*Intel 3 UHD 7 5 74V ANE V27 )V B LT VGA 11,
GPU IZfiAEnizr oty —DHTHR—MENE T,
o« N—RULT 7O ITLAT4R-O—FT w7 AVC/H.264,
HEVC/H.265 8- £ b, HEVC/H.265 10- EY I, VP8, VP9
8- Ew k. VP9 10- £ b, MPEG2. MJPEG, VC-1
*VP9 10 B hBE T VC-1 1. TI—RHDHA T,
* VP8 BLU VP9 L I— i, Windows OS I KDY R—1
ENFE/o
o« DT T 40T AT 4T HBXOC TV E 2—1 Microsoft DirectX
12.0penGL 4.5, 1> 7 )V * EJL A2 -ETaT )L,
AT TAY T VT CTH INATUYR Y
AAVF¥T I T 5T 4w A, OpenCL 2.1
o THURTLABXUIAV TV DEF 2T 1 Rec. 2020
(Wide Color Gamut). Microsoft PlayReady 3.0, 1 >/ 7 )L ®
SGX 27>V {7, UHD/HDR Blu-ray 71 A%
« HDMI 1.4 77/ Y —ITH i, SRR 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz
« HDMI 14 R—bC . A—N)w T 2T Fy—ThT—
(12bpc). xvYCC, BX U HBR (B L —h+—Fr2)
[y oI
(HDMI ST =R —D R ETY)
« HDMI 1.4 3R—~"C HDCP 2.3 IZH} )i
« HDMI 1.4 ;R— kT 4K Ultra HD (UHD) FAEICH S

« 7Z1CHHD A—7«4 avsroryarryasftE
(Realtek ALC1200 A —TF 4 A T—F»7)

o« TLITL-TN—LAF—T1F - HR—Fh

o YIRS

« PCB x> —)UR

o RILA—T 1A F > 3IVHIAR] PCB LAY

« Nahimic A —7 1%

o FHVYw  LAN 10/100/1000 Mb/s

« 77 PHY Intel® 1219V

o Wake-On-LAN(Tx A2 A F)ICHIS

o &/ FFEEAUNE (ESD) fRREICHHIn

o TRIVF—ENEDINA—YF vk 802.3az ZHR—h
« PXE ¥ R—h
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T14¥LR « Intel® 802.11ac WiFi 2 —)V
LAN « IEEE 802.11a/b/g/n/ac %=t K—
o 77NV R(2.4/5 GHz) %Y R—
o IR 433Mbps D EET A Y L AR HT O IE
o TIV—br—R 42+ NAAE—RIF A 11 2 R—

U7 INZRIV 1/O « 2x7VTFE—F
o 1xPS2 X TR [ F—HR—FHR—Fh
« 1xHDMI ;R—h
« 4xUSB 3.2 Genl Type-A R— b GFEXUIE (ESD) {£7

= Syny)
« 1xUSB 3.2 Genl Type-C R— b (F#EXULE (ESD) {r7
= Syny)

« 2x USB 2.0 R—h (FFEBEXUNE (ESD) fRAEICHTIS)
« LED {}& 1 x RJ-45 LAN ;R—k (ACT/LINK LED & SPEED

LED)
e HDA—T AT v 7. SA4 A2 | TAYRAE—T—/
<A
A=Y « 6xSATA3 6.0 Gb/s T+~ % RAID( RAID 0,RAID 1,RAID 5,

RAID 10, Intel 7¥» R« ARL— - 77 /11— 17) \NCQ,
AHCL BX U, Ry b7 ST BEREICHTIS *
*SATA ZAT M2 TN AT M2_2 ZEHLTO S5 E1E.
SATA3_0 (FIERNCRD T,
« 1xUltraM.2 V7w b (M2_1). iR Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
M Key 21 7" 2242/2260/2280 M.2 PCI Express £2—)LIC
K **
¢ 1xUltraM.2 Vv b (M2_2), M Key 21 7 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s Y2 —)b, BT K Gen3 x4 (32 Gb/s)
FTD M.2 PCI Express £ 2— UK **
** Intel® Optane™ 77/ T —IC X fts (M2_1)
o BT A7 LC NVMe SSD ISR JiE
“* ASRock U.2 v MRS
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XT3

BIOS #&#E

e 1xSPITPM N\ & —
e 1xVY—V AV M=V aVEARE—H— N\ X —
¢ 2xRGBLED \w&—
* AEF 12V/3A.36W FTOD LED A M FITHft
e 2x 7 RLYTIV LED N\ X —
* EF 5VI3AL 15W E£TD LED ARy Tkt
¢ 1xCPU 77V aAXTZR(U4EY)
*CPU 77 VAT RIEIRAK 1A (12W) DESID CPU 77
WCHELE T,
e 1xCPU/ UA—R—KRYTT7aARxI2 (4 V)
(R=—b7 7 > EE I
* CPU/ TA—R— R T T 7 N RK 2A (24W) DHFID
YA —R——F =G LET,
¢ 3xVY— | UA—R—RYTT7AXRTR(4EY)
(R=—b7 7 > EE I
= | TA—R—IR T T 7K 2A (24W) D
HADT A — 22— —F—ITHIELET,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP
BEU CHA_FAN3/WP 1F 3 EVETzlZ 4 T 7 VR
FHENTOENESIhEHIRHTEET,
o 1x24 ¥V ATX fBFI XTI R
. 1x8EYV 12V EFEIRIZ
o 1xHIHE/SFIVA—T 4 ZAARTER
« 1 x Thunderbolt AIC I3~ % (5 ¥>/) (Thunderbolt 3 AIC
R2.0 77— RDFHR—MIHHIE)
¢ 2xUSB 2.0 \w&—(4D0 USB 2.0 K—MIxhits) G
SR (ESD) RIS R
« 1xUSB 3.2 Genl & —(2 DM USB 3.2 Genl ;R—hc
XIS (e <UL (ESD) PRAEICHRTIE)

+ AMI UEFI Legal BIOS, £ 53 GUI Y R— M &

o ACPI6.0 LY = A7 A XUk

« SMBIOS 2.7 7 R—h

« CPUOT /Fv 2, GI.DRAM, VPPM, PCH 1.05V,
VCCST, VCCSA T~V Fil#
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N—F9z7%E o EY T VT 0 CPULCPU A —R— RV,
—R— VY= | U —B— R T T
o T7YRIAA—R: CPU,CPU/ A —ZR—KV T,
VY= | U —R— R T T
o §E 77 (CPUIREICHE S Ty — 7 7l A HiE
FHEL) © CPU,CPU/ VA —ZR—KRV T v —/
TA—BR— R T T
o T7RIVIEERIE: CPU, CPU/ DA —R—KR T,
VY= | =R R T T
o o —ABABARRE
o FBIEEIM: +12V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,

PCH., VCCSA, VCCST
(o) * Microsoft®” Windows® 10 64-bit
SRsE + FCC.CE

+ ErP/EuP Ready (ErP/EuP SR AERGE DA LT )
* PEELAAINC DT 2t 71 B e CEETE X0, hitp://www.asrock.com

BIOS BEDMEE, 7> 24 RA—/N—=20100 0720/ 02 —Die, — R/ 5\—71 D

A F—IN—=0y 7 — )V DAEH R E R GG A —N—T Ay IICiE, —E DY %
FENEGTDTIHRELEZ N A—IN—T 0 I FBESRTLIPRLEICE D720,
SRTADAVR—R Y FRTINA ARG S & DB DFET, THH DT
7o TLIEE W, BEFE Tl A —/N—2 0y DIC K BHHADETIF A O D RETDT
CTHALEEL,
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=1 —]

13 O UN—F]E

COATANME, V¥V IR—DRESEZRUTOET, Vv /8—Fvy THEVIC
WEoTVBE Ty 8= [a—r T, Vv 3—Fr v THE NI ST
TWDEEAICE D= =T T,

w W

Short Open

CMOS 7V 7T % /78—

(CLRMOS1) 2T —
(p.1.No. 22 B#)

CLRMOS1 Z{fi>C CMOS NDT—X7%EI7VT7TEET, ZJUT LT, T 74V MREIC
SAFLIIRTG A==y MBI, AV a—RZ—DEF R0, B SER
OI—RERNTLIIZEN, 15 B> T D, Vv 78—+ 7% f [ LT CLRMOS1
o R s B a— IR ET, 2720, BIOS &7y 7T —LIEZIC, CMOS
)T UIRWTLIEEE W, BIOS #7777 — kM4, CMOS Z 7V 73 5 08B H UL,
RINCV AT LB L, 25 CMOS 7V 7 773 av EITIHRIc T vy hER
LTI, 78AT—R, [ B, 2—Y'—DF 74V a7 7 1)k, CMOS D
FMERONLIZGEICOR HEINE LI THELZE Y, CMOS 227V 7 Uiz
BT Iv I NR—F vy T T ION L TLIZE N,

CMOS 22179 %&, r—XDFAMERIE NS ENHVFE T, LUFIDZ+—2
A M= R T — R R Gl (25T B IS, BIOS 47723 >/ /5 Clear Status
RT—ZRXDJHE) | THEELTIIEE L,
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14 FoiR—FKDOAy A —Lary 4

DRITIGT Y 2 8—F -y T E O TLIES N\ X —BL AR XIS

t AR — RNy L= TARTEE D7 S—Tld B DF Ao CNENY X —LTR
SS—F vy TR B L, Y —R— FICYPHAEIEC B E DB OET,

VAT LSRNy B — o BIFRAA Y F ki L,
(9 ¥ PANEL1) PL AAYF &)y b, Fid®D
(p.1.No. 16 Z18) EEDYE TN T,
SN—YDYVATLAT—ZRA
RESETY FTRT VT TR TDNYR—IC
HDFED[;.ED- Yy LET, r—7 ik
TR ErvD+E—IC
LD TLIZE N,

ED-
PWRBTN#
GND

PWRBTN (GEJFA A F):
S — I NIV D BIRRA A FAHEHE L TLIEE o BIFA A F2 (LT,
SRTIEFTICT S L ERETEET,

RESET (VB A1 vF):

S — N FRIVD Yy R R A FICHRE L TLIEE U A2 Ea—2—5
TV—X U720 35 DBHEE)E KT TE R VG EIIE Uty R X1y FEALT,
I a2 —X—FEHLE T,

PLED (X7 L iliilfi LED) :

S — R NFRIVDEIPFR T—RRA > D —Z—IC i LTLIEE 0,

SR TG LED HVsAkT LE T, S X750V 81/83 RV —TIRREDF E I 1
LED (35K E S SR TLN $4 2V —TIRAEE I3 A7 (S5) D& &
IZld, LED (374 7T,

HDLED ON—FFZ47 727t 7+ LED) :
S =R NRIVDIN=RRZA4T7 7071 T LED ICH#E L TLIEE N,
IN=RRZA T DT =573 RO F 1k E EIAR NS, LED 134N DET,

HIE NFIVT A NS, =N k> TR ZZEDHVET, Fillfi/ S ILVE
Fa—)Uid, FICTEIFR A T Uty KA1y F @i LED,/N\—RRFZ17
7O T4 T LED, AE—1 =% ED SRS NE T, >+ —> DHijifi %)L
EDa— )b EDNy =T ki T B ENCIE, BEARDEID T L, e DED
METHIELS AL TR EZRHED D TIIEZ U,

V=AUV NIV—T 3 DiTwE;fER D G IV | e DA
LA — Iy R — DUMITY | Y=Y A —h—%TD
+5V

(7 ¥~/ SPK_CI1) ANy B = L TLIEE W,

(p.1.No. 15 ) 1

I |
SIGNAL
GND

DUMMY
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U7V ATA3 AT

TNH6 DD SATA3 AR X —

N /] O
(SATA3_0: o |- [ o 1. B 6.0 Gb/ BPODT—4
p.1.No. 17 Z#) = < FEX R T A R L —
(SATA3_1: < A e TINA ZAH D SATA 7—X
p.1.No. 18 2D 2 |_ I_ 2 =7 VY E— R LET,
(SATA3_2: & &l 1k & SATA ZA 7 M2 775 AT
p.1.No. 10 Z) M2_2 ZHHLTWB5EEE.
(SATA3_3: SATA3_1 SATA3_0 3N D ET,
p.1.No. 11 BI) I—
(SATA3_4:
p.1.No. 12 Z%) SATA3_0
(SATA3_5:
p.1.No. 13 Z)
USB 2.0 N\ & — Uss_ PR COXYP—R—FTiF 220D
(9 ¥ USB3_4) e USB 2.0 "\ & — A (& C

(p.1.No. 21 ZR)
(9 ¥/ USB5_6)
(p.1.No. 20 B1&)

WET K USB 2.0 N\ Z—Id,
2 DODR—rEYR—rCE
F7,

USB 3.2 Genl "\ & — Qe ZORP—R—RIZE 1 D0
(19 ¥ USB3_5_6) nensscfOIOF maso.ssw JSB 3.2 Genl A\ A —
(p.1.No. 9 B8 SOl s i NTNE T, 4% USB 3.2

mrnsseolotere | Genl A A —IE,2 D0

o [oIO oo R—baYR—bCEET,

Jay SVt =7 N eREsENCE# CONYZ—IE, 7ar b
TR — e A—TASRIUCA—T
(9 ¥~ HD_AUDIOD) TINA AT BT HDE
(p.1.No. 27 i) 1 DT,




1L NATH T4 =g =T G o2 2% R—FLTOETH, IELL

)

BHET B720IClE, >+ —2 DNV T ALY —H HDA 2 iR— R L T3 EHWw
T, BEODIXTFLEROFBICIE, GH D=2 7N BL S r—2 DY
Za TNV DIEGRICHE S TTEE W,

. AC'97 A —T 1A/ NIV EH G B Y5121 RDR T 77T, Hilli/ S b A —71

ANV Z—IZROFTTEE 0,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##iLE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC#%#c LF T,
C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic#i LE T,
D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 A /N\7JVEIH T, AC'97 A —71475%
LTINS 2T 2B B DFEE e
E. 70> R~ A 2% 3ICIF, Realtek T F1—)L7 %)L D[ FrontMic | % 7T,
[BRE B | R L TL7EE 0,

Y= | UF—R—K
VST ART R

(4 ¥/ CHA_FAN1/
WP)

(p.1.No. 28 )

(4 ¥~ CHA_FAN2/
WP)

(p.1.No. 23 &)
(4 ¥/ CHA_FAN3/
WP)

(p.1.No. 14 ZH8)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

43 21

FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ZORYP—R—RIZIE3DD
4 EIKIGHI v — i
xR ZRICEEN T
F9, 3 DTy —I kG
7V RERT AEITE,
Y 13 ITHR LTI E W,

CPU 77/aARTR
(4 ¥~ CPU_FAN1)
(p.1.No. 3 BR)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

ZOXYP—R—=RiZ 4>
CPU 77> (FET 7))
IARTADEFENTOET,
3 ¥ D CPU 77 ki

T REEIC E 1-3 1HER:
LTLEEL,

CPU/ A —52—K>T
T7VAXRTR

(4 ¥ CPU_FAN2/
WP)

(p.1.No. 2 B

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

CORYP—R—Fld 4y
HKESHI CPU 77> a2
EFENTVET, 3EVD
CPU IKIBHI 7 7> ki d %
A Y 13 IS8 LT
L&,

B460M Pro4/ac
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ATX EEJRIRT 2
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 8 ZI®)

CORYP—R—Fld24 >
ATX BRI T ZhEE SN
TVET, 20 ¥2D ATX IR
EHHTRIE. BV 1L 13
ICHEDETHERLTIIZE W,

ATX 12V BRI T 2

ZOXYP—HR—Rliksr

8 5
(8 ¥ ATX12V1) Uﬁ@ ATX12V BIHI R T Z—H
(p.1. No. 1 ) UL BENTNET, 420
ATX HEIRZ T BT,
YY1 b 5 icAbe T
LTLEEEL,
SPI TPM Header SPI_DQ3 ZDOax7 &SPl
(SPI TPM N\ & —) +3'3¥F’M,F>rs,-sem AT YR TSy b T —L
(13 ¥/ SPI_TPM_J1) spi_mosi EYa—)V(TPM) VAT LI
(p.1.No. 19 B Trewere  HETBOTH TV
[Q)[e)(e](e](e)(e)(e] FEAE I SAT—R, 7F—%%
IR OT Q BRIRETEET, TPM
SPLTPMCSE o 2 L E T, Ry RT—
srimso LFaV T ZED, TV
dSpL cs0 FERE AL, 75
T —L D5
PRRELE 9

Thunderbolt AIC
axIR

(5> TBD
(p.1.No. 24 ZID)
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JCUEEEY

GPIO =7 Wiz ffio T,
Thunderbolt ™ 77 R+ > /1— R
(AIC) Z T DAY RITHER:
LTL7ZE,

*PCIE3 (7 74V R Ay M)IC
Thunderbolt ™ AIC /17— R7%
BORHITLZE,



RGB LED N\ & —
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 6 Z8)

(4 ¥~ RGB_LED2)
(p.1.No. 25 )

N

12V G R B

B460M Pro4/ac

RGB LED & —|& RGB LED
B — 7 VDT
Th,. hckba—d—i
TEEE L LED AEHRIER S
ERTHENTEET,
73 : RGB LED 7 —7 Ui
[l 7= O e
TRIEEEW ST J5 i
WOBNF B —T ) hiHii
THIEHHVET,

* TNy A —IC BT B A
fRRICDVTIE 33 =%
THHLTEE N,

7 RLY7)V LED
AR —

(3 ¥~ ADDR_LEDI1)
(p.1.No. 7 BR)

(3 ¥ ADDR_LED2)
(p.1.No. 26 Zi8)

GND
DO_ADDR
vouT

:

1
GND
DO_ADDR
VOUT

TONYZ—ZfFHILT,
7RLY )L LED 4L E
=7 VT U,
I—P—F TEIEX LED
FATAV TR SHEIRTE
ESC)

113 : 7RLY 7))V LED
r—7 )RS T e
AT R NTLIEEY,
&> Tz cHO 5L,
=7 IVHHHT AL HY
E3E

* TONYRZ—ITHET B
FERICDWVTIE 34 R—=D 7%
THBHRLTZE N,
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1 &

JREHS T 3K A B2 B460M Prod/ac MR » R HA AR BE— BT A T LR 2L P 0 1k
REFISERIEAMR o EFRMHIT & 1B TR AN AN A TEITRE R 1 BERE -

T FARHUE AT BIOS #L A RTREE AT » UL » A SCRHIIAIZS AT RE A RERT L »

Q RO SFITAEA o ATRA SIS ETIE - WIEFTHIR AR R A e L SR F
BT EBINEITEH » WIRIETFES W ERIARRIEERLFF » 155 RIFA 1HT
KA LLELLE TRRATHZYV SIS E o B5th AT LITE LS00 EHEIRFT VGA FF1
CPU 3 fF51I7% o HHEEFAL http//www.asrock.com °

1.1 83EF

o B B460M Prod/ac FH (Micro ATX HIFE <)
o £ BAGOM Prod/ac HHZESEER

o 13 BA60M Prod/ac STHFVAE

« 2x HRIT ATA (SATA) BifLk (iE09)

o 2x 4EBE WiFi 2.4/5 GHz K& (iE15)

o 2xWE (ft M2 AREEGER ) (GEW)

o 1x1/0 M
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1.2 Fit&

FEE « Micro ATX #F& R~
o FAER RSSO

CPU o ZFFE 10 X Intel® Core™ ZLFEEF (HEE 1200)
+ Digi Power design
9 HLJRMHIEIT
o ¥ Intel® Turbo Boost MAX 3.0 AR

SRE « Intel® B460

H#E « XEiE DDR4 RNTERIA

« 4xDDR4 DIMM fif

« 7FF DDDR4 2933/2800/2666/2400/2133 FE ECC » JELR AT
* 1B S EERATE LY Memory Support List ([NTFSZFFY113%)
THRIENE © (http://www.asrock.com/)

* Core™ (i9/i7) 4% DDR4 f ik 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
Fl1 Celeron® 37 f3f DDR4 K fiik 2666 ©

« §F ECC UDIMM NT#EER (JE ECC = RIE)

o TRRRANTFRARE ¢ 128GB

o SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM FBfEH 150 Efif 5

i 3EiE o 2 x PCI Express 3.0 x16 ffif§§ (PCIE1/PCIE3 : i - x16 (PCIE1) ;
M -x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
* 7 F§ NVMe $SD ATEE oL
 1xPCI Express 3.0 x1 1§
o #F AMD Quad CrossFireX"™ ] CrossFireX"™
« 1x M.2 Socket (Key E) * #4145 WiFi-802.11ac 5k
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B

L

LAN

* A GPU SRR 234 3 4F Intel®° UHD Graphics [N B 5%
1 VGA it »
o FEMEDIH YRS 28 © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~

HEVC/H.265 10-bit > VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ~
MPEG2 ~» MJPEG ~ VC-1

* VP9 10 A7l VC-1 1A THES -
* Windows f{EAGAZEF VP8 1 VP9 4ifid o
o R~ BAFIITE © Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5 ~

Intel® Built In Visuals ~ Intel® & 5[0 ~ B E / Al R
-+ ~ OpenCL 2.1

TRFINA RS ¢ Rec. 2020 (J733) ~ Microsoft PlayReady
3.0 ~ Intel®* SGX WZAHR#* ~ UHD/HDR #E5E Y HE

SCHF HDMI 1.4 > 30Hz I A HHZRIE 4K x 2K (4096x2160)
JHIT HDMI 1.4 % [ SZFF Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc),
xvYCC I HBR o (FRERF& M) HDMI b 18 )

i HDMI 1.4 % 05745 HDCP 2.3
i HDMI 1.4 3 157 §F 4K #BE1E (UHD) 1K

HENERIFTIEER) 7.1 CH EE &M (Realtek ALC1200 &
SR RS RS )

{LJT Blu-ray HHIS I

A EIR R

PCB [RES &

T | HEEER 5 PCB 2

Nahimic &

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

4 Wake-On-LAN ([%_EHfE )
S RFEEHL /ESD R
FRFERERLIKR 802.3az

7 ¥F PXE
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Fc4k LAN

iR 110

=it

o Intel® 802.11ac WiFi f&t

« 7§ IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o SCREOOUIER (2.4/5 GHz)

o TR E 433Mbps W EHIC L
o ¥F Bluetooth 4.2+ &3 Class I1

o 2x KEHO

« 1xPS/2 EFR / B

« 1x HDMI S 1]

« 4xUSB3.2Genl A 28Ul (SZFF ESD {3477)

« 1xUSB 3.2 Genl C i (ZZFF ESD {R7)

« 2xUSB 2.0 il (SfF ESD {£4)

o 1xRJ-45 LAN ¥l » #ff LED (ACT/LINK LED F/I SPEED
LED)

VA B TL ¢ LRBERILA / BT AR 1 N

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s [ » 377 RAID (RAID O~ RAID 1
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) *
NCQ ~ AHCI FlIFAdEI *

“ AN M2_2 ¢ SATA B M2 %% (5 » SATA3_0 FFi 55 -

o Ix % M2 #0 (M2_1) » 3CFF M Key 24 2242/2260/2280
M.2 PCI Express AR (£ Gen3 x4 » 32 Gb/s) **

o Ix %% M2 BT (M2_2) » SCFF M Key 227 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s 15Ul M.2 PCI Express 5t (£ Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

** 37 Intel® Optane™ FA ({XFR M2_1)

> FFE NVMe SSD A{EEzh L

> TR U2 B
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BO

BIOS ThfE
BR

i

BRIERG

« 1xSPITPM i
o 1x HIFEE AR aa 20
+ 2xRGBLED #:k
* B HETR R E 12V/3A, 36W LED 4] 4%
o 2x A1k LED 2
* B SR R ) 5V/3A, 15W LED 4T 4%
« 1xCPU NGEEO (4%f)
* CPU MU EED S RE Rl 1A (12W) ZhZR[H) CPU XU e
o 1xCPU/ KENFED (44) CEBEXREE S
* CPU/ IKIE X FF R 1 2A (24W) THZRRYZKG MU
o 3xHUFE/ KEENRED (451)  (CEREXRHEER])
*HLAE 1 IKE R SCR B 1= 2A (24W) THZRRI7K i KU o
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP F1 CHA_
FAN3/WP A] LLE S 3 4HRIEK 4 4B AT
{#F o
o 1x24 %1 ATX HLIFEET
o 1x 8% 12v HIFEO
o 1 x AHER S 4 O
o 1x Thunderbolt AIC #[ (5%t) ({¥3Z#F Thunderbolt 3
AICR2.0 F)
o 2xUSB 2.0 #M (37FF 4 4> USB 2.0 it » S7FF ESD (#7)
o 1xUSB3.2 Genl M (3ZFF 2 4> USB 3.2 Genl ¥iii[ 1 » SZFF
ESD {##7)

+ AMI UEFI Legal BIOS * %185 GUI

« ACPI 6.0 FRAMEEE{

« % FF SMBIOS 2.7

« CPU A% / %1% ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V
VCCST ~ VCCSA HLIES Z i

o IEFERGN : CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE / KRR

o RURESHIT © CPU ~ CPU/ KZR ~ HLFE / KER R

o FRENE (IREE CPU IRE B ohARE I Fa MRS ) ¢
CPU ~ CPU/ /KIE ~ HIF / KFE N

o JRURZ FEEER] © CPU ~ CPU/ KEE ~ MR / KFE X

« CASE OPEN (HLFESTHF) fail

o HHEMEFE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH ~ VCCSA ~ VCCST

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
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N « FCC~ CE
o ErP/EuP Z#F (FFEIHF ErP/EuP FYFLIR)

* B RIFHFRAE R IEVIIRIEA TR, ¢ http://www.asrock.com

HNNREESI G —ENF » G5 1A% BIOS 1B » W “EHIEHRA" » BEH
B=TTHIT A - BAAIRE A NAZIR GRS E N » BEXRGEHIA AR S
HHT o AATIXITLAEER E 18 KES IR » HA I H TS A B T 5 7T

RN
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1.3 B&ig 8
FEE AT B LR o FFBREME SN SLE I LA - BhEk “JEIE" o AISRKLLEH
AR EE - ke CITRET o

- W

Short Open

5k CMOS Bk

(CLRMOSL1) 2 $TBRE
(WEE 17T 522 1)

CLRMOS1 R ZERR CMOS HEEHE - ZHEIREE R4 S HEIEOALE > X
BN » IR BB BR Sk o 5% 15 M5 - EHBEERIE RS CLRMOST R/
EHIEEEE 5 7 o (HJZ > 1§ ZJTE BT BIOS [EAZEINERR CMOS o AN IE T AR FERL
BIOS B #fEEFR CMOS » MIWZRFEE 8R4 » TR X B EHHUTIERR CMOS $4F -
BEE > B~ H ~ NRFIAH P EOAECE SO RTEET T CMOS HLHEA S #ER: ©
L HETEERE CMOS fEHL T Bkekig -

IR IEE R CMOS » HIAFFTIT A FALME] o 1EFF BIOS WEIT “Clear Status” (15 /%
RE) HEHREIFHT— MIFERARSHNL R -
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1.4 IREFERIFNIE O

MBI FIE TR » T ERBREIERE X LA _E - RiBkECIESRE
F X BEBERAFIEE CT_LF A0 ERGE AKX NETEF

RGN
(9 %t PANELL)
(ME1TT - Fie 1)

IR HAETE A - R
AR REIOTOE ~ EETT R
FIARGREIT T E B2
e o TEEBRR LRI IC T
IEfEHA -

PWRBTN( HiEHF%) :
TEBZEINI FERTIEING ERFEIRTF R o G5R] LU E (%A B IR T 56 K A% GERT 7T 2 o

RESET( EEFX) :
EZEIY AT LA EETTR © AERTTEHIEY] - TTEPITIEH EFEZ) -
FHEETT X EFEEN I -

PLED( Z#; 5 LED) :
EREZINFERTER LATHEIFIRSIETAT © REHRIEIR(ERS » ML LED STt ° 524%
ALTE S1/53 FEHRARZSHT » I LED [N o RGTATE S4 BERIRZRBERAL (S5) i » M

LED fEX °

HDLED( #8#3% 5 LED) :

EBERINFERTEIR_EAIRELLIE ) LED #6747 o BEALIETEBEIEBE A it » ML
LED ZEfE ©

BIEIRETHARIEY TR B AT © AR £ B fE T X ~ HETT
2K ~ B LED ~ BEELIGE) LED #67RAT ~ 1/ e <% o FEHLAERT BT E BEF I
BELRS - BIREL ML FIE I 3 BD IEABULAE

AR AR 5 00 SPEMER LA AR A
(7 spK_cIn) oo B
(5170 515 1) T

1 : |
SIGNAL
GND
DUMMY
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FRAT ATA3 201
(SATA3 0 :
WE1T 17 1)
(SATA3_1 :
WE1T 18 1)
(SATA3_2:
WEL1T E101)
(SATA3_3 :
WE1T > E1h)
(SATA3_4 :
WE1T E127)
(SATA3 5 :
WEL1T E131)

SATA3_4 SATA3_2
—] [—1]
I— [——1
SATA3_5 SATA3_3

2
=

|

w
-

b
;i
w
DALl

IXFRAS SATA3 O Fif
6.0 Gb/s A& HH S A
TEREE A ) SATA BUEL: -
A5 M2_2 # SATA B M2 %
%5 SATA3_0 52t

USB 2.0
(9- %t USB3_4)
(1T 521 D)
(9- %t USB5_6)
(ME 1T 520 1)

USB_PWR
P-
P

ItFMR B 2 4 USB 2.0 #
fHl o B USB 2.0 L AT LIS
FER MR

USB 3.2 Genl #/#
(19 %1 USB3_5_6)
(ME 1T 5 9A)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

It F#_EH—1> USB 3.2 Genl
FEI o B> USB 3.2 Genl $%
B AT LA s o

AT AR B A &
(9 ¥t HD_AUDIO1)
(BT H27 D)
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D
PRESE
M

NCE#
C_RET
OUT_RET

LA T S 2 1
ZIRITE SR -
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I HA T F M FIDL G FAET A L SE2 5

. QIRAE(EH AC'97 EFATIEING » LI LL T AP B B 222 AT IR & e +
A. ¥ Mic_IN (MIC) ##Z| MIC2_L °
B. {4 Audio_R (RIN) 1### OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) 1££%] OUT2_L °
C. 5 Htli (GND) ZE 2 et (GND) »
D. MIC_RET F1 OUT_RET ST & E4IIENR o BA 7 EEIXT AC97 EHiE
WEEEN]
E. ZIEHRIZ 5N » 15# %] Realtek FEFIEINR LT “FrontMic” (FTZ M) 1t
I » il “Recording Volume” ( REE1E) °

Q L (GRS AT AL - (B IFE_EAYEIRELAASZHF HDA 7 REIEH TAE °
2

HUFE 1 KRB ! %Sﬁg - I ERRIREE = 4 KA
(4%F CHA_FANI/WP)  2pop-cuaimvsren  — FENRREEC] o A1 RIEHT BT
(MEE1TT > 528 4) - B2 3 AR S KU -

EIEEEET 1-3
(4 #f CHA_FAN2/WP) PR
(ME1TT 523 4)
(4%t CHA_FAN3/WP)
(NEE 1T > B 144 FAN-SFEED, GONTROL

CPU Nm#2 0 I EM R 4 £ CPU KU
(4%f CPU_FAN1) TSGR [eereeo como. (R RIS ) R © AERAA
(ME1TT 5 34) ISR 3 4 cPU MR - 1F

BEERRE 1-3 -

CPU/ K NFH O PEAEAFR A 4 51K R
(4%t CPU_FAN2/WP) o | ST ) o AT B 3 4T
(1T 524) —= CPU Kifi AR » BT SR

EFHH1-3 ©
ATX HFEE IR 24 £ ATX HLJR

Pell o BEH 20 51 ATX H
P5 o F U ETIE 1 AT 13 1
BE -

(24 %1 ATXPWR1)
(ME1TT FE8 D)
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ATX 12V BRI 8 5 IEENTERHE 8 51 ATX 12V H,
(8%t ATX12V1) 8%%8 JREEO o B 4 51 ATX
(ME 1T F1h) 4 1 P50 EURETEE L FDETRE 5 4

BE -

SPI TPM #22H0 sP-pas B2 S #F SPI Trusted
(13 %1 SPL_TPM_J1) ' TPU_ Present Platform Module ({E{EF&
(ME 1T 5 194) N Bl s TPM) R85 > AILI%E

| TPmPiRa ZITE R ~ BEIE S
O[O[O[O[O[O]O ERAIGE - TPM AZt T
@e)e)e) -

T;Hmw# LI 2% + (P
oND BFEHHAAEEE T8N -
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Thunderbolt AIC #£1
(5- ¥F TB1)
(MWE1TT - E24 )

RGB LED #[H
(4%t RGB_LED1)
(ME1T > Fe )

(4%t RGB_LED2)
(ME1TT - E251)

JCUEEY
B
R
G
12v
1

-

% ¥ GPIO ZF
Thunderbolt " & (AIC) 1%
BEEl RO -

* 154 Thunderbolt ™ AIC F7%¢
EH| PCIE3 (BRINHGRE) o

RGB LED i Fl T-%# RGB
LED ZEK:Z > A[iLF ks
AR LED AT HE30R -
i¥&: RGBLED &R
PIMiEiR, &N, K4S H
iR,

BB HE 33 U1 XA
I 11 -

12V G R B
A4k LED B2 GND UL A T -4k LED
(3% ADDR_LEDI1) e » AL PR
(ME1T-E7 1) DO_ADDR FJ LED AT FE03 -
21Vt EE: ANEBNSER
A Sk LED £, /&R
(3%t ADDR_LED2) IRERLR.
(WE 170 526 1) 1%§I%ﬂ BB 34 T1 TR
DO_ADDR 11 -
VouT



B460M Pro4/ac

B {5 B SR EHRR

FARRER AR THEAE B MG R ME L B SJ/T 11364-2006 THLF
(BRI PSR SRy BFE BB TAR R » #E LU 3 & 188
R ERNE A Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ WPl IR EATHARR o (K SRR o SR A i 2 FR RS AR
FEWE—ZFR o B Z BTN 52 S R E AR o mkaT st Ei2
PR IAR S 10 4F -

10

AFSRAEYRATENBHRREERA

AR T BRI SR R A YR EOT R AR R a B E SR %
R o

T BEVTEOTH
Y (Pb)| #8 (Cd) | 7K (Hg) | /<% (Cr(VD) | % KR (PBB) | 2 I ik (PBDE)
FIT L B AR
g | | 9 © © © ©
INENE B
gopsst | X O © © ° °

O: ZonZH B A EYIFAEZAEATE 2 R & BT SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZRLIT -

X: % E A EVME DGR T i & BB S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK - SRZE AT G R G + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L W EFTR 2 R ERER - RIEERES EALRIT ©
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1 &7

JEEH A0 B 22 BA460M Prod/ac ISR » A ERMRISHER S A EHE > B—FEA
{SHAR AT SRS, o 2N it F 2% 2T P R ER A B BELARE - 52 2T &3S Y Refit
FERI A ©

IR LEIRBIS B BIOS BRAE T RE B AT » BT LIA AU EBE » TAIT8EA]
Q WA AFFEERL » A EBEREMEGE THF FATHRA » TR INEA] o FHIE A BB

LRAREBARI BT S 1R 35 LB ARSI i B BRI U F 7 E Bt o ftt AT LL

TEHESEAIL B RATHY VGA F K CPU 21717 B o ZEH U http://www.asrock.com °

1.1 BEASR

o HEHZ BAGOM Prod/ac FHENT (Micro ATX LT)
o FEHE BA60M Prod/ac [RHZAHEIER

o IEEZ B460M Prod/ac SEELHE

o 2xSerial ATA (SATA) BERHERR ()

o 2 x FEHE WiFi 2.4/5 GHz KHf (GEF)

o 2xUEH GERR M2 ) GER)

o 1x1/0O HRINE



B460M Pro4/ac

1.2 /%

L * Micro ATX ~F

LR NS
o [EIREEAG

CPU o TR 10 X Intel® Core™ FEFEES (Socket 1200)
+ Digi Power design
o 9 BIFMAIE
« 7% Intel®° Turbo Boost MAX 3.0 £57/if

=)= o Intel® B460

Rl - /8 DDRA4 it B REELlT

+ 4xDDR4 DIMM fil&

« 7% DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC fE:#5 fHar [H AL
IR L EH > FE2BEEEEL EREC RS -
(http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) S4B H% 5 2933 DDR4 : Core™ (i5/i3) : Pentium®
I Celeron® 37 5% 5 2666 DDR4 °

« SZ#% ECC UDIMM ZC{EREMEEAE ( iAIF ECC 18X & R )

o RARHELIEHEE R ¢ 128GB

« #% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15u FiEHE S Y

E7iEE + 2x PCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIE1/PCIE3 : B x16 (PCIE1) :
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* S 1% NVMe SSD {/E 5 BRI
o 1x PCI Express 3.0 x1 ffif#
« % AMD Quad CrossFireX'™ J CrossFireX ™
« 1x M.2 ¥ (Key E) » 5 WiFi-802.11ac 154l
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LAN

* {HIR%EE S GPU HIBRHER A I SZ4% Intel* UHD Graphics Built-in
Visuals 52 VGA #it °

T RS S AR ARG SS © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 {ilJT
HEVC/H.265 10 7 JT ~ VP8 ~ VP9 8 {iJT. ~ VP9 10 {iJT ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1

* VP9 10bit £l VC-1 {# FH iAERE -
* Windows {EZE- RN 4% VP8 Fll VP9 fiwff

FERF ~ BASHLER ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5

Intel® Built In Visuals ~ Intel” Quick Sync Video ~ &5 20/ A1)

#I8H R ~ OpenCL 2.1

FARAINA L2 © Rec. 2020 (JEEIE) ~ Microsoft

PlayReady 3.0 ~ Intel* SGX %77 ~ UHD/HDR B5 (1R

B 5 5% 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz f# AT LAY HDMI 1.4

SCE(EH HDMI 1.4 (FFFHER HDMI Eiifids) 1)

Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR
(BT E )

SCE & HDMI 1.4 8 ERA) HDCP 2.3

SR HDMI 1.4 3EEZH3E(T 4K Ultra HD (UHD) #8112

7.1 CH HD il &N #7E (Realtek ALC1200 F TSRS )
Thie

Il iR T

IR (R

PCB FEHEE i

S S EN I PCB g

Nahimic & afl

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

KRS A

IRER HERE

#% 802.3az EEE ffifig £ ARG
1% PXE
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i LAN « Intel® 802.11ac WiFi 1&HH
« S7{% IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o ZIREENE (2.4/5 GHz)
o STIRESE 433Mbps S A EL
o 1% Bluetooth 4.2 + iR Al 11

RE#H 1/0 o 2 x RAFERER
o 1xPS/2 ¥y B/ HRALEER
o 1 x HDMI iH Z15
« 4xUSB3.2 Genl A JFRGHEEHE (IIRFFERE)
« 1xUSB 3.2 Genl C JHALEEHR (LIREFEIRE)
« 2x USB2.0 HHHE (IRFFERE)
« 1xRJ-45 LAN ;#J%R » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)
« HD EidfL « HRESHA /AT BV, 285

BERE * 6xSATA3 6.0 Gb/s 5 » =& RAID (RAID O~ RAID 1 °
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel RHEEERT 17) ~ NCQ ~ AHCI
K TEME ) *
* T M2_2 By SATA FEAURY M2 2545 H » 15 & 1F A SATA3_0

o 1x Ultra M.2 fiE (M2_1) » 324% M Key i 2242/2260/2280 M.2
PCI Express 5 (515 7] 3# Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

o 1x Ultra M.2 #i (M2_2) » 324 M Key A 2260/2280 M.2
SATAS3 6.0 Gb/s 1E#HEL M.2 PCI Express f54H (% & A% Gen3
x4 (32 Gb/s)) JHAL **

*+ S74% Intel® Optane™ Bl (EEMAR M2_1)
“* 1% NVMe SSD {F At
o TR U2 B
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BIOS IDEE

« 1xSPITPM HEdf

o 1 x PR IR\ BEET

+ 2xRGB LED kgt
* SEEHER SR 12V/3A 0 36W LED &

o 2x AJ7E4E LED HEgf
* HEE R4 5V/3A 0 15W LED {1

« 1x CPU JF#25H (4-pin)
* CPU E\R#HEES i = 1A (12W) ERIHZRH) CPU EG e

o 1x CPU /7K ENF G HE (4-pin) (FEEREFH E2Em])
* CPU /7K B R R S P i ) 2A (24W) [RUR DHZRAI7K i
JEF °

o 3xEE AR B IR (4-pin) (RYEER SR
B OKE BDR BUR BEE S B A = 2A (24W) EURDZRHI7K G
JE °
* N 3-pin B 4-pin BF R F > 7 B #H{EH] CPU_FAN2/WP
CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP F{] CHA_FAN3/WP ©

o 1x24 pin ATX EFZEHE

« 1x8pin 12V EFEH

o 1x AR E A

« 1 x Thunderbolt AIC #2858 (5-pin) ({E3ZHEFHEEE Thunderbolt 3

AICR2.0 F)
« 2xUSB2.0 HESt (374% 4 H USB 2.0 ;E B8 ) (STIEEEEHE)
o 1xUSB3.2 Genl #E#t (378 2 1 USB 3.2 Gen1 HFZR ) (3
RFFEIRE)

« AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI 1%

« ACPI 6.0 &M B Bh R

« 78 SMBIOS 2.7

o CPU %0,/ #HY ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V ~
VCCST ~ VCCSA ZEJfE% dH %
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Eee o {REERLIE : CPU ~ CPU / KIBIH ~ 1857 / /K BUREUR
= E o JRREBEGT : CPU ~ CPU/ ki BIIR ~ B3 / 7K B e U

o FERE (K CPUIRE BB RFSEE) : CPU~
CPU / K¢ B ~ % / K BD LS

o JEZ EHEEH] : CPU ~ CPU / KIS B ~ Bk / KisE
T ET

o BRI

o FEMEEEPE : 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH ~ VCCSA ~ VCCST

{EL 7R o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

mE « FCC~ CE
o ErP/EuP Ready (7E.fifi ErP/EuP ready ZEIR{LERS)

* QI E AR & AR G5 L EAMRIHES, + http//www.asrock.com
B B SREC T B i b TR AIREAE TR SR T RE & i B AR ATRRE 1 » B

BB GH BRI RIEEEHIBE - BIEE (T AIEREIRm S R - FFiEn
ISR E I T REIRE M T A 7T ©

é FHBWERAR - AR REE L BN mbE - E i e fEFEE BIOS FHIZEE ~ £/
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1.3 BIRERTE

El ISR E R T - EBHRIEE R LI - BB TR - AR
MEEESHE - Bk S TRARL -

- W

Short Open

kR CMOS B

(CLRMOs1) 2-pin Bkt
(EBEE1H - wF
22)

fERTFI A CLRMOS1 EFR CMOS FRIE R} o B EE R f B3 A R B R THAR R E
FHICRAPAEMSER - BT ERER B o (5 15 1% - 5 A BRE
7 CLRMOS1 ) pin FZHEHY) 5 7 o N - F5EE ST BIOS #37 BNEFR CMOS ©
FEBEFH BIOS ZALEMERR CMOS » HILLESEEHTRUE A - RIRIEITIERR
CMOS EhERTRAN « G5EE » HATERUH cMOs BEHhFRE eriE s ~ HEA ~ iR
K5 B PR E R o FEPRAD » BSALTEIETR CMOS 120 Tk RE -

# R CMOS » RTREERAIZIERFARL - 7577% BIOS I NEkRRES -
TR IR AR TR -
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1.4 IREBFETRIZEE

WREHER R EZTEESTEBUR © 75 G BARIE B LS s RAZFA L - A BLARIE
B R L - FRE KO R Z 4R -

SRS

(9-pin PANEL1)
(FEZRE1H > R

16)

A RIALUT RS RIHER A
e LRIEIRFARE ~ EARBARA
JeRAAAR RS T A 2
HEEF o TE BRI Z AT
EIEA S -

PWRBTN (i 5k )

BT _EATFEVRFAR © T2 (2 AR FARARARA 7 it R R 77 2
RESET ( #H2[flH ) -

7R AT _E A ERR PR © B A AT IE H EATRE) - # T Eik
FARAEN AT EFTRLBY AN -

PLED ( %45 LED) :

SR GRATIEIR LB IRIRRERR TS o A IE(EE(ERF » It LED @758 o Ffft
HEA S1/S3 NEHRARRENT » LED ErFlipas o RAAEA S4 FEARKREBLRAI% (S5) IFF »
LED @/EH °

HDLED ( [#ii%%) LED) :
PR ATEIR_EHIRERESS) LED © IFIEIETERINEC A AT » LED G55 »

BRI AT RARET & AT AIERIRAE 22 I FEIRGARA ~ EARGAR ~ IR
LED ~ BE#58) LED ~ WK B FEEAARL - A3 Al A E B I Rt
TR RE AR R SRS IR EF IEREAALT ©

TR 8 T\ HE S T Di:f“ff“ AR R HEST R\ HE
(7-pin SPK_CI1) DUMMY | s E IS -
(GESHIF | H - ot B NE
15) 1 @)
SIGN/I\L |
GND
DUMMY
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Serial ATA3 #25H
(SATA3_0 :

HERHE1E Wi 17)
(SATA3_1:

FEZHE 1 H o fWE18)
(SATA3_ 2 :

FE2HE 1 H W 10)
(SATA3_3 :

FH2EE 1 E W 11)
(SATA3_ 4 :

AZ2EELE S RE12)
(SATA3_5 :

FHZHE 1 E W 13)

SATA3_4 SATA3_2
I—]] [——1]

SATA3_5 SATA3_3

I—] [——]i

ThE
PN P
g ©
o -

1B 75HH SATA3 H2BEE TR
RSB SATA BRLE
0 B EE 6.0 Gb/s EEHE
HiZR o

FF M2_2 B5 SATA FHAIY

M2 HEEEEA - HgER
SATA3_0 °

USB 2.0 HEST

(9-pin USB3_4)
(FE2ME1H  #WiF21)

(9-pin USB5_6)
(FE2ME 18 » #9F 20)

USB_PWR
P
P+

K EREN_ & FRIAE USB 2.0
HEST o % USB 2.0 HEEHE T 2
TR e o

USB 3.2 Gen1 HEST
(19-pin USB3_5_6)
(GE2ME 1 E o)

IR A —{E USB 3.2
Genl BEEf » % USB 3.2 Genl
HESTHE P S PR R (s R

IADER=gilkelS Ay
(9-pin HD_AUDIO1)
(FEZRE L H 5 27)

p.
USB_PWR
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
GND
PRESENCE #
MIC_RET
OUT_RET
oloJo] [o
1 0] [¢] (e}
‘ [ Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
Mic2_L

FHEEHEA G EE S E
ERTEHRER



L ﬁﬁﬂ#iﬁ/&‘*“ﬂfff’”gi’ B X MEER (Jack Sensing) » {E1%52% EATEIARAA ST
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-10 Intel® Core™ (Soket
1200)

Desain Digi Power

Desain 9 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Turbo Boost MAX 3.0

Intel® B460

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
4 x Slot DIMM DDR4
Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3: satu pada x16
(PCIE1); dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

1 x Slot PCI Express 3.0 x1
Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™
1 x Soket M.2 (tombol E) dengan paket modul WiFi-802.11ac
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Grafis

Audio

LAN

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit,
MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®,Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC, dan
HBR (High Bit Rate Audio) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)

Mendukung fungsi HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE
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LAN Nirkabel

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Intel® 802.11ac WiFi Modul

+ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

+ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps

+ Mendukung Bluetooth 4.2 + Kecepatan tinggi kelas II

+ 2xPort Antena

+ 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

« 1xPort HDMI

+ 4xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan
dari ESD)

+ 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan
dari ESD)

+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

+ 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_0 akan dinonaktifkan.

+ 1xSoket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul
2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express
hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Teknologi (M2_1)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2
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Konektor

Fitur BIOS

+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker
+ 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 2x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya
kipas maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan
CHA_FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
1 x Konektor Daya ATX 24 pin
1 x Konektor Daya 8 pin 12V
1 x Konektor Audio Panel Depan
1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu
Thunderbolt 3 AIC R2.0 yang didukung)
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

« AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

+ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

« Dukungan SMBIOS 2.7

+ Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA



Monitor

B460M Pro4/ac

+ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

Perangkat + Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa

Keras

0os

Air

» Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

+ Deteksi CASE OPEN

+ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi - FCC, CE

+ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/
EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation
Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo:  1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B460M Pro4/ac
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CI‘(

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
B460M Pro4/ac / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
X EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
0 EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
J EN 301 893 V2.1.1 [J EN 301 489-3 V2.1.1
[J EN 300 220 V3.1.1
0O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

3

X RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 26, 2020
(Date)

P/N: 15G062239000AK V1.0
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